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any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

w N

4 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
5 CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)

6 RGB LED Header (RGB_LED2)

7  Addressable LED Header (ADDR_LED?2)

8 ATX Power Connector (ATXPWRI1)

9 USB 3.2 Genl Header (USB3_7_8)

10  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FANS5/WP)
11  USB 2.0 Header (USB_5)

12 SATA3 Connector (SATA3_3)

13 SATA3 Connector (SATA3_2)

14 SATA3 Connector (SATA3_5)

15 SATA3 Connector (SATA3_4)

16  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)
17 SPI TPM Header (SPI_TPM_J1)

18  Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)

19 SATA3 Connector (SATA3_0)

20 SATA3 Connector (SATA3_1)

21 System Panel Header (PANEL1)

22 Post Status Checker (PSC)

23 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
24  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
25 USB 3.2 Genl Header (USB3_5_6)

26 USB 2.0 Header (USB3_4)

27 Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

28 COM Port Header (COM1)

29 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

30 RGBLED Header (RGB_LEDI)

31 Clear CMOS Jumper (CLRMOSI)

32  Thunderbolt AIC Connector (TB1)

33 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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No. Description No. Description

1
2
3
4
5
6

USB 2.0 Ports (USB1_2)

D-Sub Port

LAN RJ-45 Port*

USB 3.2 Genl Type-A Port (USB3_TA_1)
Line In (Light Blue)**

Front Speaker (Lime)**

7 Microphone (Pink)**
8 USB 3.2 Genl Type-C Port (USB3_TC_1)
9 USB 3.2 Genl1 Ports (USB3_1_2)

10 HDMI Port
11 PS/2 Mouse/Keyboard Port
12 Antenna Bracket

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED

ED

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

oft No Link off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B460 Pro4 motherboard, a reliable motherboard
produced under ASRock’s consistently stringent quality control. It delivers excellent

performance with robust design conforming to ASRock’s commitment to quality
and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to

this motherboard, please visit our website for specific information about the model

you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

« ASRock B460 Pro4 Motherboard (ATX Form Factor)
« ASRock B460 Pro4 Quick Installation Guide

+ ASRock B460 Pro4 Support CD

+ 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

+ 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

+ 1 x Standoff for M.2 Socket (Optional)

+ 1 x1I/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

+ ATX Form Factor
+ Solid Capacitor design

- Supports 10™ Gen Intel® Core™ Processors (Socket 1200)
- Digi Power design
+ 9 Power Phase design

+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

« Intel® B460

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology
« 4x DDR4 DIMM Slots
+ Supports DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered memory
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
+ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
+ Max. capacity of system memory: 128GB
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
+ 15u Gold Contact in DIMM Slots

+ 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at x16
(PCIEL); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*
* Supports NVMe SSD as boot disks
2 x PCI Express 3.0 x1 Slots
- Supports AMD Quad CrossFireX ™ and CrossFireX™
« 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module

B460 Pro4



Graphics

Audio

* Intel” UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs

can be supported only with processors which are GPU

integrated.

Hardware Accelerated Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8bit, HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit and VC-1 are for decode only.
* VP8 and VP9 encode are not supported by Windows OS.

Graphics, Media & Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1
Display & Content Security: Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel” SGX Content Protection,
UHD/HDR Blu-ray Disc
Dual graphics output: support HDMI and D-Sub ports by
independent display controllers
Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz
Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz
Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port

(Compliant HDMI monitor is required)
Supports HDCP 2.3 with HDMI 1.4 Port
Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1200
Audio Codec)

Premium Blu-ray Audio support

Supports Surge Protection

PCB Isolate Shielding

Individual PCB Layers for R/L Audio Channel

Nahimic Audio
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LAN

Rear Panel
1/0

Storage

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Supports Wake-On-LAN

« Supports Lightning/ESD Protection

+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports PXE

1 x Antenna Bracket

+ 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port

+ 1xD-Sub Port

+ 1 x HDMI Port

+ 3xUSB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection)

+ 1xUSB 3.2 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)

+ 2x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

+ HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

+ 6xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will
be disabled.

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2280 M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supports Intel® Optane™ Technology (M2_1)
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit



Connector

BIOS
Feature

+ 1x COM Port Header
+ 1xSPITPM Header
+ 1x Chassis Intrusion and Speaker Header
+ 2xRGB LED Headers
* Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
+ 2x Addressable LED Headers
* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 5x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP and CHA_FAN5/WP can auto
detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector
+ 1x8pin 12V Power Connector
+ 1x Front Panel Audio Connector
+ 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock
Thunderbolt 3 AIC R2.0 Card only)
+ 2x USB 2.0 Headers (Supports 3 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
+ 2xUSB 3.2 Genl Headers (Support 4 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

+ AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support

+ ACPI 6.0 Compliant wake up events

+ SMBIOS 2.7 Support

+ CPU Core/Cache, GT, DRAM, PCH, VCCIO, VCCST,
VCCSA Voltage Multi-adjustment



Hardware + Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-

Monitor ter Pump Fans

+ Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water
Pump Fans

+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans

+ Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

+ CASE OPEN detection

+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,

VPPM, PCH, VCCST
0s + Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.

B460 Pro4
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1200-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

11
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

13



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

14
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 Populated Populated Populated Populated

the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

f The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
orientation.

15
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 4 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIEI (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE3 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.
PCIE4 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCle Slot Configurations

PCIE1 PCIE3

Single Graphics Card x16 N/A

Two Graphics Cards in

x16 x4
CrossFireX™ Mode

chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_

Q For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
FAN4/WP or CHA_FAN5/WP) when using multiple graphics cards.

17
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper 1.2
(CLRMOSI) o o]
(see p.1, No. 31) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 21)

Connect the power button,
reset button and system
status indicator on the
chassis to this header
according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting the
cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

19
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Chassis Intrusion and
Speaker Header
(7-pin SPK_CI1)

(see p.1, No. 18)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
v |

olo
Q

1

]
SIGNAL
GND

DUMMY

Please connect the
chassis intrusion and the
chassis speaker to this
header.

Serial ATA3 Connectors

These six SATA3

(SATA3_0: connectors support SATA
see p.1, No. 19) $| T :| data cables for internal
(SATA3_1: E E storage devices with up to
see p.1, No. 20) * @ 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_2: :' n z' *If M2_2 is occupied by
see p.1, No. 13) E E a SATA-type M.2 device,
(SATA3 3 o=EE SATA3_0 will be disabled.
see p.1, No. 12)

(SATA3_4:

see p.1, No. 15) SATA3_1 SATA3_0

(SATA3_5:

see p.1, No. 14)

USB 2.0 Headers USBSPWR There are two USB

(9-pin USB3_4) 2.0 headers on this

(see p.1, No. 26) motherboard.

(4-pin USB_5)
(see p.1, No. 11)

P-
USB_PWR

USB_PWR



USB 3.2 Genl Headers
(19-pin USB3_5_6)
(see p.1, No. 25)

+X18S7vd ViUl

XSS vd vl

-a"vd viul
o

+07vd vl
-XdSS vd Vil

+X¥SSTVd WUl
snap,

ano

There are two headers on
this motherboard. Each
USB 3.2 Genl header can

support two ports.

B460 Pro4

P A . s A A
£32223gii¢t
238 33 33
x X x X
Vbus
(19—Pin USB3_7_8) Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(See p,l, No. 9) IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
. ND . .
Front Panel Audio Header PRESENCE# This header is for
OuT_RET

(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 29)

connecting audio devices

)

to the front audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our
manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

21
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Chassis/Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 33)

4-pin CHA_FAN2/WP)
see p.1, No. 23)
4-pin CHA_FAN3/WP)
see p.1, No. 24)

—~ o~ o~

4-pin CHA_FAN4/WP)
see p.1, No. 16)
4-pin CHA_FAN5/WP)

(
(
(
(see p.1, No. 10)

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard provides
five 4-Pin water cooling
chassis fan connectors. If
you plan to connect a 3-Pin
chassis water cooler fan,

please connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 2)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

B NwW S

This motherboard provides
a 4-Pin CPU fan (Quiet
Fan) connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
fan, please connect it to Pin
1-3.

CPU/Water Pump Fan

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

This motherboard provides

Connector s EAN_SPEED_CONTROL a 4-Pin water cooling CPU
(4-pin CPU_FAN2/WP) Rt fan connector. If you plan
(see p.1, No. 5) to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.
12 [OO] 24

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 8)

This motherboard provides
a 24-pin ATX power con-
nector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.



ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1,No. 1)

uLod
oo

This motherboard provides
an 8-pin ATX 12V power
connector. To use a 4-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
5.

Serial Port Header
(9-pin COM1)
(see p.1, No. 28)

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTs#1

This COM1 header
supports a serial port

module.

SPI TPM Header
(13-pin SPI_TPM_]JI)
(see p.1, No. 17)

sPI_DQ3
+3.3V
TPM_Present
CLK
SPI_MOSI
RST#

‘ TPM_PIRQ

OlO[O]OJO]O[O
! OOQQ?

SPI_TPM_CSH#
GND

RSMRST#
SPI_MISO

SPI_CS0
SPI_DQ2

This connector supports SPI
Trusted Platform Module (TPM)
system, which can securely

store keys, digital certificates,
passwords, and data. A TPM
system also helps enhance
network security, protects digital
identities, and ensures platform

integrity.

Thunderbolt AIC
Connector
(5-pin TBI)

(see p.1, No. 32)

JCUEERY

Please connect a

Thunderbolt™ add-in card

(AIC) to this connector

via the GPIO cable.

*Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIE3 (default slot).

RGB LED Headers
(4-pin RGB_LED1)
(see p.1, No. 30)

(4-pin RGB_LED2)
(see p.1, No. 6)

12V G R B

RGB headers are used to connect
RGB LED extension cables which
allow users to choose from
various LED lighting effects.
Caution: Never install the

RGB LED cable in the wrong
orientation; otherwise, the cable
may be damaged.

*Please refer to page 34 for further
instructions on this header.

B460 Pro4
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Addressable LED Headers
(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 27)

(3-pin ADDR_LED?2)
(see p.1, No.7)

1
GND
DO_ADDR

vouT

GND

DO_ADDR
vouT

These headers are used to connect
Addressable LED extension cables
which allow users to choose from
various LED lighting

effects.

Caution: Never install the Ad-
dressable LED cable in the wrong
orientation; otherwise, the cable
may be damaged.

*Please refer to page 35 for

further instructions on this
header.
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2.7 Post Status Checker

Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the
machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or stor-
age is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning

normally.
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2.8 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key

E) supports type 2230 WiFi/BT module.
* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module

and the screw.

@)

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module
into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.
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29 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and

versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Sockets (M2_1) support M Key type 2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

Step 2

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Nut Location A
PCB Length 8cm
Module Type Type 2280

Step 3

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
0CZ
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TEAM
TEAM
SanDisk
SanDisk
WD

WD

PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH228083/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLWI128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
TMS8FP2240G0C101
TMS8FP2480GC110
SD6PPAM-128G

SD6PP4M-256G
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_2) supports M Key type 2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

[ 1]

® e Step 2

A

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective

films on the bottom side of the

M.2 heatsink before you install

a M.2 SSD module.

! Step 3

24
o
Depending on the PCB type and
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut

location to be used.

-©
-0

Nut Location A B
PCB Length 8cm 1lcm

Module Type Type2280  Type 22110
30
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Step 4

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location A by default. Skip Step 4
and 5 and go straight to Step 6 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 5

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 6

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step7

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.

B460 Pro4
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Team
Team
Transcend
Transcend
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
OCZ
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
SATA3
SATA3

TMA4PS4128GMC105
TMA4PS4256GMC105
TS256GMTS400
TS512GMTS600
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
PM961 MZVLWI128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
TM8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
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TEAM
TEAM
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD
WD
SanDisk
SanDisk
WD
WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.11 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strips to the RGB LED Headers (RGB_LED1 / RGB_LED2) on the
motherboard.
e EE g = RGB_LED2
is Ti—— B
=] R
i =0l & °
% 12v
:D K T
] %
I . RGB_LEDI
] & o
[} =)
I L Yorsiem
12V G R B
N I
O . ﬂ Q
O —1
1
() .
EREET) CEEEEEERFR 57 7 e IR I

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.

X
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Connecting the Addressable RGB LED Stri

Connect your Addressable RGB LED strips to the Addressable LED Headers (ADDR_LED1 /
ADDR_LED?2) on the motherboard.

] & ADDR_LED2

R
[E > GND
DO_ADDR
vout
T

ADDR_LED1

| -
L
GND
DO_ADDR

VouT

o[

B4BD PRO4

]

~—
\

(:;)

f} 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.
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ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your
PC style your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

LED Channel: Chipset Heatsink

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Static >

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard



B460 Pro4

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B460 Pro4 von ASRock entschieden haben - ein
zuverléssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfiillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

Q konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden. Falls
diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benétigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite
http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

«  ASRock B460 Pro4-Motherboard (ATX-Formfaktor)
+ ASRock B460 Pro4-Schnellinstallationsanleitung

« ASRock B460 Pro4-Support-CD

« 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

« 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

« 1 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)

« 1x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform « ATX-Formfaktor
« Feststoftkondensator-Design
Prozessor « Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1200) der 10"
Generation
+ Digi Power design
+ 9-Leistungsphasendesign
« Unterstiitzt Intel® Turbo Boost MAX 3.0-Technologie
Chipsatz - Intel® B460
Speicher + Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
+ 4 x DDR4-DIMM-Steckplitze
« Unterstiitzt ungepufferten DDR4
2933/2800/2666/2400/2133-Non-ECC-Speicher*
* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (9/i7) Unterstiitzt DDR4 bis zu 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® und Celeron® Unterstiitzt DDR4 bis zu 2666.
+ Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)
« Systemspeicher, max. Kapazitat: 128GB
+ Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
+ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze
Erweiter- + 2 PCI Express 3.0 x16-Steckpldtze (PCIE1/PCIE3: einzeln bei x16
ungssteck- (PCIE1); doppelt bei x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*
platz * Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

2 x PCI-Express-3.0-x1-Steckplatz
Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™
1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
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Grafikkarte

Audio

* Integrierte Intel® UHD Graphics-Visualisierung und VGA-

Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die GPU-

integriert sind.

Hardware-beschleunigende Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10 Bit und VC-1 dienen nur der Dekodierung.
* VP8- und VP9-Enkodierugn werden von Windows-

Betriebssystemen nicht unterstiitzt.

Grafik, Medien und Rechenleistung: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid- / umschaltbare Grafikkarte, OpenCL 2.1

Display & Content Security: Rec. 2020 (breiter Farbraum),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel® SGX-Inhaltsschutz, UHD/HDR
Blu-ray Disc

Dualer Grafikkartenausgang: Unterstiitzt HDMI- und D-Sub-Ports
durch unabhingige Monitor-Controller

Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflésung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflsung von 1920 x 1200

bei 60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 1.4-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI 1.4-Port

Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-Port

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1200-
Audiocodec)

Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung

Unterstiitzt Uberspannungsschutz

PCB-isolierte Abschirmung

Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal
Nahimic Audio
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LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Unterstiitzt Wake-On-LAN

+ Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
+ Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

+ Unterstiitzt PXE

+ 1x Antenne-halterung

+ 1xPS/2-Maus-/Tastaturanschluss

+ 1xD-Sub-Port

+ 1 x HDMI-Port

+ 3x USB-3.2 Genl-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

+ 1xUSB-3.2 Genl-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

+ 2x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

+ 1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivit4t/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

+ HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

« 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,

» RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_0 deaktiviert.

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-2280-M.2-
PCI-Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)**

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-
2280/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-
Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel* Optane™-Technologie (M2_1)
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit
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Anschluss

BIOS-
Funktion

+ 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
+ 1x SPI-TPM-Stiftleiste
+ 1 x Gehauseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 2 x RGB-LED-Stiftleisten
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
+ 2x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5V/3 A, 15-W-LED-Streifen
+ 1x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Anschluss fir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter
mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
+ 5x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehéduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP, CHA_FAN4/WP und CHA_FAN5/WP konnen automatisch
erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss
+ 1x8-poliger 12-V-Netzanschluss
+ 1x Audioanschluss an Frontblende
+ 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)
(Unterstiitzt nur ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0-Karten)
. 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 3 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)
« 2x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt 4 USB 3.2 Gen1-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

+ AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

» ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

+ SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

» CPU-Kern/Cache, GT, DRAM, PCH, VCCIO, VCCST, VCCSA

Mehrfachspannungsanpassung
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Hardware « Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehause-/

liberwa- Wasserpumpenliifter
chung - Liiftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-/
Wasserpumpenliifter

« Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
CPU-/

Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

+ Gehiuse-offen-Erkennung

« Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH, VCCST

Betriebs- + Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

system

Zertifi- - FCC,CE

zierungen « ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-

A Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung
von Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden
sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar
Komponenten und Geriite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene
Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schiden,

die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper 1.2
(CLRMOS1) (0 o]
(siehe S. 1, Nr. 31) 2-poliger Jumper

CLRMOSI ermdglicht Ihnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schliefen

Sie dann die Kontakte an CLRMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung léschen miissen, starten Sie das
System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-
Loschung zu entfernen.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

A

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE
Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von
Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard
dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED: Verbinden Sie Ein-/Austaste,

(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehiuse entsprechend der

nachstehenden Pinbelegung

mit dieser Stiftleiste. Beachten
Sie vor Anschlielen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die
Abschaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-

Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand

befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdéuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitdit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschliefien Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Gehéuseeingriffs- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_CI1)
(siehe S. 1, Nr. 18)

DUMMY
DUMTY|

+5V
|

SPEAKER

1

olo
Q

|
SIGNAL

GND
DUMMY

Bitte verbinden Sie
Gehiuseeingriffsvorrichtung
und den Gehéuselautsprecher

mit dieser Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschliisse :‘)| o :| Diese sechs SATA-III-
(SATA3_0: E E Anschliisse unterstiitzen
siehe S. 1, Nr. 19) w == o SATA-Datenkabel fiir interne
(SATA3_1: < e Speichergerite mit einer Datenii
siehe S. 1, Nr. 20) g |- g bertragungsgeschwindigkeit bis
(SATA3_2: S L L S 6,0 Gb/s.
siehe S. 1, Nr. 13) * Wenn M2_2 durch ein SATA-
(SATA3_3: . . X

] SATA3 1 SATA3 0 Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
Else;;j;;Nr 12) [___|| SATA3_0 deaktiviert.
siehe S. 1, Nr. 15)
(SATA3_5:
siehe S. 1, Nr. 14)
USB 2.0-Stiftleisten USB_PWR Es gibt zwei USB-2.0-Stiftleisten

5.

(9-polig, USB3_4)
(siehe S. 1, Nr. 26)

(4-polig, USB_5)
(siehe S. 1, Nr. 11)

an diesem Motherboard.
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USB 3.2 Genl-Stiftleisten
(19-polig, USB3_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 25)

Es gibt zwei Stiftleisten an
diesem Motherboard. Jede USB
3.2 Genl-Stiftleiste kann zwei

XSS vd ViUl

ane

-X¥SSTVd Wil

snan

+Q7vd ViUl

-a7vd vl

ane
+XHSS Vd ViUl

+X1SS™Vd ViUl

:

Ports unterstiitzen.

93392339555
S5ErErFEEEE
e A R
SEe @ ow
v 8% %%
. EEE
(19-polig, USB3_7_8) CRONE
. Vbus
(Slehe S' 1) Nr' 9) Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Audiostiftleiste N esencE# Diese Stiftleiste dient dem
MIC_RET . . .
(Frontblende) OUT_RET Anschlielen von Audiogeriten

(9-polig, HD_AUDIOL1)
(siehe S. 1, Nr. 29)

Q

an der Frontblende.

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der

Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke) an.
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Gehiduse-/Wasserpumpen-
Lifteranschlusse

(4-polig, CHA_FAN1/WP)
(siehe S. 1, Nr. 33)

4-polig, CHA_FAN2/WP)
siehe S. 1, Nr. 23)
4-polig, CHA_FAN3/WP)
siehe S. 1, Nr. 24)

—~ o~ o~ o~

4-polig, CHA_FAN4/WP)
siehe S. 1, Nr. 16)
4-polig, CHA_FAN5/WP)
siehe S. 1, Nr. 10)

—~ o~ o~ o~

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

123 4
43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet

vier 4-polige Wasserkiithlung-
Gehauselufteranschliisse Falls
Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkiithlerliifter anschlieffen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss

Dieses Motherboard bietet einen

FAN_SPEED_CONTROL 4
ol CPU_FAN_SPEED 3 R T

(4-polig, CPU_FAN1) FAN VOLTAGE 2 4-poligen CPU-Liifteranschluss

(siehe S. 1, Nr. 2) GND 1 (lautloser Liifter). Falls Sie
einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen méchten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-/Wasserpumpen- AN o AR SPEED Dieses Motherboard bietet

GND FAN_SPEED_CONTROL

Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 5)

1.2 3 4

einen 4-poligen Wasserkiihlung-
CPU-Lifteranschluss. Falls

Sie einen 3-poligen CPU-
Wasserkiihlerliifter anschliefen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-
Netzanschluss. Bitte schliefen
Sie es zur

Nutzung eines 20-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1 und
Kontakt 13 an.
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ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

uLod
HeuN

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schlieffen
Sie es zur Nutzung eines
4-poligen ATX-Netzteils entlang
Kontakt 1 und Kontakt 5 an.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 28)

RRXD1

Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir
serielle Ports.

DDCD#1
SPI-TPM-Stiftleiste Dieser Anschluss unterstiitzt das
SPI_DQ3
(13-polig, SPI_TPM_J1) v SPI Trusted Platform Module-
(siehe S. 1, Nr. 17) s wos1 (TPM) System, das Schliissel,
R‘S TT%‘MJ.RQ digitale Zertifikate, Kennworter
O[O[O[O[O]O]O und Daten sicher aufbewahren
1[QIQ[O[O[O[O
To kann. Ein TPM-System hilft
SPI_TPM_CS#
e zudem bei der Starkung
SPI_MISO

SPI_CS0
SPI_DQ2

der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die
Plattformintegritat.

Thunderbolt-Erweiter-
ungskartenanschluss
(5-polig, TB1)

(siehe S. 1, Nr. 32)

eyl

Bitte verbinden Sie eine
Thunderbolt™-Erweiterungskarte
iiber das GPIO-Kabel mit diesem
Anschluss.

*Bitte installieren Sie die
Thunderbolt™-AIC-Karte am
PCIE3 (Standardsteckplatz).

RGB-LED-Stiftleisten
(4-polig, RGB_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 30)

(4-polig, RGB_LED2)
(siehe S. 1, Nr. 6)
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12v

RGB-Stiftleiste dient dem
Anschlieflen eines RGB-
LED-Erweiterungskabels,

das dem Nutzer die Auswahl
zwischen verschiedenen LED-
Lichteffekten ermdéglicht.
Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschéadigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 34.



Adressierbare-LED-
Stiftleisten

(3-polig, ADDR_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 27)

(3-polig, ADDR_LED2)
(siehe S. 1, Nr. 7)

4
GND
DO_ADDR

vouT

:

GND

DO_ADDR
vouT

B460 Pro4

Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des Adressierbare-
LED-Verlangerungskabels,
womit Nutzer zwischen
verschiedenen LED-
Lichteffekten wihlen konnen.
Achtung: Installieren Sie das
Adressierbare-LED-Kabel
niemals falsch herum;
andernfalls konnte das Kabel
beschidigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 35.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock B460 Pro4, une carte mére
fiable fabriquée conformément au contrédle de qualité rigoureux et constant appliqué par
ASRock. Fidéle 4 son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte meére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,

la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.
Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter notre site
Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes
VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.

Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock B460 Pro4 (facteur de forme ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock B460 Pro4

« CD dassistance ASRock B460 Pro4

+ 2 x cébles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
+ 3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

+ 1 x entretoise pour socket M.2 (Optionnel)

+ 1x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

Facteur de forme ATX
Conception a condensateurs solides

Prend en charge les processeurs 10*™ génération Intel® Core™
(socket 1200)

Digi Power design

Alimentation a 9 phases

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost MAX 3.0

Intel® B460

Technologie mémoire double canal DDR4

4 x fentes DIMM DDR4

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2933/2800/2666/2400/2133

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site

Web d'ASRock pour de plus amples informations.

(http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) prend en charge DDR4 jusqu'a 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® et Celeron® prend en charge DDR4 jusqu'a 2666.

Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)

Capacité max. de la mémoire systeme : 128 Go

Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

2 x fentes PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3 : simple en mode
x16 (PCIE1), double a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

2 x fentes PCI Express 3.0 x1

Prend en charge AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX"™

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230
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Graphiques

Audio

* La technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs intégrant

un contrdleur graphique.

Codecs d’accélération matérielle : AVC/H.264, HEVC/H.265 8bit,
HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG,
VC-1

* VP9 10 bits et VC-1 sont uniquement destinés au décodage.
* Lencodage VP8 et VP9 nlest pas pris en charge par le systeme

exploitation Windows.

Graphismes, multimédia et calcul : Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid Graphics / Basculement des graphismes, OpenCL 2.1
Affichage et sécurité du contenu : Rec. 2020 (large gamme de
couleurs), Microsoft PlayReady 3.0, protection de contenu Intel®
SGX, disque Blu-ray UHD/HDR

Double sortie graphique : Prend en charge les ports D-Sub et
HDMI via contréleurs d’affichage indépendants

Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port

HDMI 1.4 (un moniteur compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP 2.3 via port HDMI 1.4

Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI 1.4

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC1200)

Compatible audio Blu-ray Premium

Prend en charge la protection contre les surtensions
Blindage isolant PCB

Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
Audio Nahimic
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Réseau

Connectique
du panneau
arriere

Stockage

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

+ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az

+ Prend en charge PXE

+ 1xcrochet antenne

+ 1x port souris/clavier PS/2

+ 1xport D-Sub

+ 1xport HDMI

+ 3xport USB 3.2 Genl type A (Protection contre les décharges
électrostatiques)

+ lxport USB 3.2 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

+ 2xports USB 2.0 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

+ lxportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

+ Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone

+ 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage 17),
NCQ, AHCI et « Hot Plug »*

*Si M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_0
est désactivé.

+ 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2280 touche M jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

+ 1 xsocket Ultra M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2280/22110 touche M et M.2 PCI Express
jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel® Optane™ Technology (M2_1)
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2
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Connecteur

Caractéri-
stiques du
BIOS

+ 1x embase pour port COM
+ 1xembase SPI TPM
+ 1x prise DEL d’alimentation et emplacement sur chéssis
+ 2xembase DEL RVB
* Prend en charge les rubans DEL jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
+ 2xembases DEL adressables
* Prend en charge les rubans DEL jusqu'a 5V/3 A, 15W au total
+ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
+ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
+ 5x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventilateur
de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP, CHA_FAN4/WP et CHA_FAN5/WP peuvent détecter
automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
+ 1x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
+ 1x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches
+ 1x connecteur audio panneau frontal
1 x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches) (Prise en charge de la
carte ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0 uniquement)
+ 2xembases USB 2.0 (3 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
+ 2xembase USB 3.2 Genl (4 ports USB 3.2 Genl pris en charge)

(Protection contre les décharges électrostatiques)

+ BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

» Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

» Compatible SMBIOS 2.7

+ Réglage de la tension CPU Core/Cache, GT, DRAM, PCH,
VCCIO, VCCST, VCCSA



Surveillance .

du matériel

Systéme

d’exploitation

Certifica

tions -

B460 Pro4

Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
eau, chassis /pompe a eau

Tachymeétre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
eau, chassis /pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, CPU /pompe 4 eau, chassis /pompe a eau
Controéle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe 4 eau, chassis /pompe a eau

Détection CHASSIS OUVERT

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU
Vcore, DRAM, VPPM, PCH, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des

modifications du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et l'utilisation

doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée
par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du
systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus
pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

" W

Short Open

Cavalier Clear CMOS 1_2
(CLRMOS1) [0 o]

(voir p.1, No. 31) Cavalier a 2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramétres du
systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOSI pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immeédiatement aprés avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apreés une mise a jour du BIOS, vous devez tout dabord redémarrer le
systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
parameétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une
fois les données CMOS effacées.



1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur
ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

f Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS

Embase du panneau Branchez le bouton de mise

systéme en marche, le bouton de
(PANNEAUI1 a9 broches)

(voir p.1, No. 21)

réinitialisation et le témoin détat

du systéme présents sur le chéssis

sur cette embase en respectant la

HDLED-
HDLED+

ci-dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de
brancher les cébles.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez

Q PWRBTN (bouton dalimentation):

configurer la facon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension
(S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de
panneau frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de
réinitialisation, d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur,
d'un haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur
cette embase, veillez a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

configuration des broches illustrée

B460 Pro4
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Prise DEL d’alimentation
et emplacement sur chéssis
(SPK_CI1 a 7 broches)
(voir p.1, No. 18)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
v |

1

|
SIGNAL
GND

DUMMY

Veuillez brancher I'emplacement
sur le chassis et le haut-parleur du

chassis sur ce connecteur.

Connecteurs Serial ATA3

Ces six connecteurs SATA3 sont

(SATA3_0: N - compatibles avec les cébles de
voir p.1, No. 19) 2' 2' données SATA pour les appareils
(SATA3_1: '3_:) g de stockage internes avec un taux
voir p.1, No. 20) de transfert maximal de
(SATA3_2: MY o 6,0 Go/s.
oir p.1, No. 13 S |_ |_ s

voirp ) g g * §i M2_2 est occupé par un
(SATA3_3: eEE .

) périphérique M.2 type SATA,
voir p.1, No. 12) , o,

SATA3_0 est désactivé.
(SATA3_4: SATA3 1 SATA3_0
voir p1,No. 19) =1 =i
(SATA3_5:
voir p.1, No. 14)
Embases USB 2.0 USB_PWR Cette carte mére comprend deux
p

(USB3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 26)

(USB_5 a 4 broches)
(voir p.1, No. 11)
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Embases USB 3.2 Genl
(USB3_5_6 a 19 broches)
(voir p.1, No. 25)

Cette carte mere comprend deux

+X1SSTVd ViUl

+Q vd vl
- vd vl
ano

:

connecteurs. Chaque embase

XHSS Vd ViUl
SNgA

X1SS™Vd VUl
ano
+XYSS Vd VUl

USB 3.2 Genl1 peut prendre en
charge deux ports.

9535©@3535 035358
553833855 ¢
R ] T 0 bl
= \m \m \m Iu7 Im Im
ol ol lols
°° %8 2¢
FXO%%
by Vbus
(USB3_7_8 a 19 broches) Vous A PB_SSRX.
. IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(VOlr P-I) No. 9) IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Embase audio du panneau N esence# Cette embase sert au branchement
MIC_RET . .
frontal oveer des appareils audio au panneau
(HD_AUDIO1 a9 o[ [o audio frontal.
1
broches) oura_L
. J_SENSE
(voir p.1, No. 29) o3 R
MIC2 R~
MIC2_L

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
Q mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner

correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel
du chassis pour installer votre systéme.

2. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du
panneau frontal en procédant comme suit :
A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).
D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile
de les brancher avec le panneau audio AC’97.
E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».
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Connecteurs du
ventilateur de chéssis/
pompe a eau
(CHA_FAN1/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 33)

(CHA_FAN2/WP a
4 broches)

(voir p.1, No. 23)
(CHA_FAN3/WP a
4 broches)

(voir p.1, No. 24)

(CHA_FAN4/WP a
4 broches)

(voir p.1, No. 16)
(CHA_FAN5/WP a
4 broches)

(voir p.1, No. 10)

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ENIEXRNCRN

Cette carte mere est dotée de cinq
connecteurs pour ventilateur de
chéssis a refroidissement par eau
a 4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
refroidisseur d'eau pour chassis a
3 broches, veuillez le brancher sur
la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

BNw s

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur de
processeur (Quiet Fan) a

4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la broche 1-3.

Connecteur pour

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

Cette carte mére est dotée d'un

ventilateur de processeur / CND| | FAN_SPEED_CONTROL  conpecteur pour ventilateur de

pompe A eau — processeur a refroidissement par

(CPU_FAN2/WP 2 eau & 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur de

4 broches) o g

. refroidisseur d'eau pour processeur

(voir p.1, No. 5) . ) pourp
a 3 broches, veuillez le brancher
sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation 12 [O0 24 Cette carte mére est dotée d’'un

ATX
(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 8)

connecteur d’alimentation ATX

a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branchements
sur la Broche 1 et la Broche 13.



Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
12V a 8 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 4 broches,
veuillez effectuer les branchements
sur la Broche 1 et la Broche 5.

Embase pour port série
(COM1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 28)

Cette embase COM1 prend en
charge un module de port série.

Embase SPI TPM
(SPI_TPM_J1a13
broches)

(voir p.1, No. 17)

SPI_DQ3
+3.3V
TPM_Present

CLK
SPI_MOSI
RST#
‘ TPM_PIRQ

O[O]O[OJO[O]O
1QIOIOIOIO|O

I
‘ SPI_TPM_CS#

RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

Ce connecteur prend en charge
un module SPI TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systéme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver
lintégrité de la plateforme.

Connecteur Thunderbolt
AIC

(TBI a5 broches)

(voir p.1, No. 32)

JCREEE

Veuillez connecter une carte
‘extension Thunderbolt™ (AIC) a
ce connecteur via le cable GPIO.
*Veuillez installer la carte
Thunderbolt™ AIC sur PCIE3
(emplacement par défaut).

Embase LED RVB
(RGB_LEDI1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 30)

(RGB_LED? a 4 broches)
(voir p.1, No. 6)

12V G R B

Py

12v

L'embase RVB sert a connecter le
céble d'extension LED RVB qui
permet aux utilisateurs de choisir
parmi plusieurs effets lumineux
LED.

Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
céble peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 34 pour
des instructions supplémentaires
sur cette embase.

B460 Pro4
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Embases LED adressables

(ADDR_LEDI1 a3 GND
DO_ADDR

broches) VOUT
(voir p.1, No. 27)

GND
(ADDR_LED2 a3
broches) DO_ADDR
(voir p.1, No.7) vouT

Cette embase sert a connecter un
cable de rallonge LED adressable
permettant aux utilisateurs de
choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la page 35 pour
des instructions supplémentaires
sur cette embase.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock B460 Pro4, una scheda madre
affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre offre
eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire

sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in
uso. E possibile trovare I'elenco di schede VGA pits recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

+ Scheda madre ASRock B460 Pro4 (Form Factor ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock B460 Pro4

+ CD di supporto ASRock B460 Pro4

2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 1x distanziatore per Socket M.2 (opzionali)

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

63



64

1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Fattore di forma ATX
Design condensatore solido

Supporta processori 10" Generation Intel® Core™ (Socket 1200)
Digi Power design
Potenza a 9 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost MAX 3.0

Intel® B460

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Supporto di memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
un-buffered

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di

memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) supporta DDR4 fino a 2933; Core™ (i5/i3), Pentium® e
Celeron®supporta DDR4 fino a 2666.

Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in modalita
non ECC)

Capacitd max. della memoria di sistema: 128GB

Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

Contatti doro 15u negli alloggi DIMM

2 x alloggiamenti PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3: singolo a
x16 (PCIE1); doppio a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio

2 x alloggi PCI Express 3.0 x1
Supporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX™
1 x Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT
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Grafica

Audio

* La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite

VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU

integrata.

Codec con accelerazione hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2, MJPEG,
VC-1

* VP9 10bit e VC-1 servono solo per la decodifica.
* La codifica VP8 e VP9 non & supportata dal sistema operative

Windows.

Grafica, multimedialita e calcolo: Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Grafica integrate Intel®, Sincronizzazione video Intel®
Quick, Grafica ibrida/commutabile, OpenCL 2.1

Visualizzazione e sicurezza dei contenuti: Rec. 2020 (Ampia gamma
di colori), Microsoft PlayReady 3.0, Protezione dei contenuti Intel®
SGX, UHD/HDR Blu-ray Disc

Doppia uscita grafica: Supporto di porte HDMI e D-Sub tramite
controller display indipendenti

Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K

(4096 x 2160) a 30Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200

a60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC
e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4

(E necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporta HDCP 2.3 con porta HDMI 1.4

Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI 1.4

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC1200)

Supporto audio Blu-ray Premium

Supporta protezione da sovratensione

Schermatura isolata PCB

Layer PCB individuali per canali audio R/L

Nahimic Audio
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LAN

1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

+ LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)

+ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
+ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

« Supporto PXE

+ 1xstaffa Antenna

« 1 x porta mouse/tastiera PS/2

+ 1x porta D-Sub

« lxporta HDMI

+ 3xporta USB 3.2 Genl di tipo A (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

+ 1xporta USB 3.2 Genl di tipo C (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

+ 2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

« 1 xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

+ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

+ 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s supportano RAID (RAID 0, RAID
1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ,
AHCI e Hot Plug*

* Se M2_2 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_0
sara disabilitato.

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI Express
di tipo M Key 2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo M Key 2280/22110 ed il modulo M.2 PCI Express
fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel® Optane™ (M2_1)
** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
** Supporta kit ASRock U.2
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Connettore

Funzionalita
BIOS

« 1x connettore porta COM
+ 1x connettore SPI TPM
+ 1x collegamento altoparlante e intrusione telaio
+ 2x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36 W strip LED
+ 2 x Header LED indirizzabili
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15 W
1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadil A (12 W).
+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
+ 5 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP, CHA_FAN4/WP e CHA_FANS5/WP sono in grado di rilevare se
¢ in uso una ventola a 3 pin 0 4 a pin.
1 x connettore alimentazione ATX 24 pin
1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
1 x connettore audio pannello frontale
+ 1 x connettore Thunderbolt AIC (5-pin) (supporta solo carta
ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0)
+ 2xheader USB 2.0 (supporto di 3 porte USB 2.0) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)
+ 2xheader USB 3.2 Genl1 (supporto di 4 porte USB 3.2 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

+ AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue

+ Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

» Supporto di SMBIOS 2.7

+ Regolazione multipla tensione CPU Core/Cache, GT, DRAM,
PCH, VCCIO, VCCST, VCCSA
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Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o

t Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper € posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato". Se sui pin non ¢ posizionato alcun

cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W W

Short Open

Jumper per azzerare la 1_2
CMOS (@ o
(CLRMOSI1) Jumper a 2 pin

(vedere pag. 1, n. 31)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS,
¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione
di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente
saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il
cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
A Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header

e connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del Collegare il tasto d'alimentazione,
sistema
(PANELI a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 21)

il tasto di ripristino e l'indicatore di
stato del sistema del telaio a questa

basetta in base all'assegnazione dei

pin definita di seguito. Annotare

HDLED-
HDLED+

i pin positivi e negativi prima di

collegare i cavi.

Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto

Q PWRBTN (tasto d'alimentazione):

dalimentazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):

Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto
di ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un
normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il
LED ¢é acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando
il sisterna si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED ¢é spento quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S4 o quando ¢ spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del
pannello frontale consiste principalmente di tasto dalimentazi tasto di ripristino,
LED dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando

si collega il modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che
lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.
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Collegamento altoparlante SPEAKER Collegare l'intrusione telaio e
e intrusione telaio DUN[IJI\L/fy Y l'altoparlante a questo
(SPK_CI1 a7 pin) V| collegamento.

vedere pag. 1, n. 18

( pag ) , ? oo

SIGNAL |
GND
DUMMY
Connettori Serial ATA3 N ®, Questi sei connettori SATA3
(SATA3_0: g g supportano cavi dati SATA
vedere pag. 1, n. 19) S 1k K& per dispositivi di archiviazione
(SATA3_1: interna, con una velocita di
ME R

vedere pag. 1, n. 20) 2 |- |- 2 trasferimento dati fino a
(SATA3_2: < < 6,0 Gb/s.

edere pag.1,n. 13
M bag ) * Se M2_2 ¢ occupato da un
(SATA3_3: o -

dispositivo M.2 di tipo SATA,
vedere pag.1, n. 12) SATA3_1 SATA3_0 SATA3. 0 sarh disabilitat
sara disabilitato.

(SATA3_4: [—1 [[—=I -
vedere pag.1, n. 15)

(SATA3_5:
vedere pag.1, n. 14)

Header USB 2.0 USB_PWR Ci sono due connettori

P

(USB3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 26)

USB 2.0 su questa scheda madre.

P-
USB_PWR

(USB_5 a 4 pin) USB_PWR
(vedere pag. 1, n. 11) GND
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Header USB 3.2 Genl
(USB3_5_6a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 25)

-X1SS”Vd vl

ano

+Q7vd vl
-a"vd viul
ano
+X1SS7Vd ViUl
+XUSS Vd ViUl
-X¥SSTVd Vil
snan

%E

Ci sono due connettori su questa
scheda madre. Ciascun header

USB 3.2 Genl pud supportare due

porte.
033055055 <
SE2E3E33¢
ER R
Im Im \m ‘W \m \m
oo oo ol
*Y 88 %4
x X x X
XX %
. Vbus
(USB3_7_8 19 Pln) Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(vedere pag. 1, 1. 9) In_PA_SSRX+ oo
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Header audio pannello GNERE&EQCRES Questo header serve a collegare i
|
anteriore ‘ ‘OULRET dispositivi audio al pannello audio
(HD_AUDIOL1 a 9 pin) o|o|0| o anteriore.
1 Q0[O
(vedere pag. 1, n. 29) Mot
J_SENSE
ouT2 R
MIC2 R
MiC2_L

Q

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti
nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore

seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é
necessario collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda "FrontMic" nel pannello di
controllo Realtek e regolare il "Volume di registrazione".
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GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Connettori ventola chassis /
pompa dell'acqua
(CHA_FAN1/WP a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 33)

1234
43 21

CHA_FAN2/WP a4 pin)
vedere pag. 1, n. 23)
CHA_FAN3/WP a4 pin)
vedere pag. 1, n. 24)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

—~ o~ ~

CHA_FAN4/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 16)
CHA_FAN5/WP a4 pin)
vedere pag. 1, n. 10)

—~ o~ ~

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata di
cinque connettori ventola a 4 pin
per il raffreddamento ad acqua del
telaio. Se si decide di collegare una
ventola telaio con raffreddamento
ad acqua a 3 pin, collegarla al

pin 1-3.

Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

B NwW A

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore per la ventola della
CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin.
Se si decide di collegare una
ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU / FAN_VOLTAGE

CPU_FAN_SPEED
pompa dell'acqua GND FAN_SPEED_CONTROL
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 5)

1.2 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore per la ventola della
CPU con raffreddamento ad acqua
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU con
raffreddamento ad acqua a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin 13.
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Connettore di

alimentazione ATX da 12 V

(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1, n. 1)

RN
OO

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 4 pin,

collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.

Header porta seriale
(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 28)

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTS#1

Questo header COM1 supporta

un modulo di porta seriale.

Connettore SPI TPM
(SPI_TPM_J1 a 13 pin)
(vedere pag. 1, n. 17)

Questo connettore supporta il
sistema SPI Trusted Platform
Module (TPM), che puo archiviare
in modo sicuro chiavi, certificati
digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali

e di garantire l'integrita della
piattaforma.

Connettore Thunderbolt
AIC

(TB1 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 32)

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) a questo
connettore utilizzando il cavo
GPIO.

*Installare la scheda AIC
Thunderbolt™ su PCIE3 (slot
predefinito).

Collettore LED RGB
(RGB_LEDI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 30)

(RGB_LED2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

74

1

12V G R B

@ X

12V

11 collettore RGB viene utilizzato
per collegare la prolunga LED
RGB, che consente agli utenti

di scegliere tra vari effetti di
illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 34
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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Header LED indirizzabili
(ADDR_LEDI a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 27)

(ADDR_LED2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 7)

GND
DO_ADDR
vouT

GND

DO_ADDR
vouT

Questo header serve a collegare il
cavo di estensione del LED
indirizzabile che consente di
scegliere tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento errato,
altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 35
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B460 Pro4, una placa base fiable fabricada segtin
el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
Q contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta

placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté

utilizando. Podrd encontrar las iiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la

CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock B460 Pro4 (Factor de forma ATX)
+ Guia de instalacion répida de ASRock B460 Pro4

« CD de soporte de ASRock B460 Pro4

+ 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

1 x separador para socket M.2 (Opcional)

+ 1xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto
de chips

Memoria

Ranura de
expansion

Factor de forma ATX
Diseno de condensador sélido

Compatible con la 10° generacién de procesadores Intel® Core™
(Socket 1200)

Digi Power design

Disefio de 9 fases de alimentacion

Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost MAX 3.0

Intel® B460

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

4 x ranuras DIMM DDR4

Admite memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 no ECC, sin
bufer

* Para obtener mas informacidn, consulte la lista de memorias

compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) compatible con DDR4 de hasta 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® y Celeron® compatible con DDR4 de hasta 2666.

Admite médulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)

Capacidad maxima de memoria del sistema: 128GB

Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

2 ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3: simple a x16 (PCIE1);
dual a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

2 x Ranuras PCI Express 3.0 x1
Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX"™
1 x Zdcalo M.2 (clave E), admite el tipo de modulo 2230 WiFi/BT
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Graficos

Audio

* Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son

compatibles tinicamente con procesadores con GPU integrado.

Coddecs acelerados por hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10 bits y VC-1 son solo para descodificacion.

* El sistema operativo Windows no admite la codificacién VP8 y VP9.

Gréficos, Multimedia & Compute: Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid/Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Seguridad de visualizacién y contenido: Rec. 2020 (gama de colores
amplia), Microsoft PlayReady 3.0, proteccion de contenido Intel®
SGX, disco Blu-ray UHD/HDR

Salida grafica dual: Compatible con puertos HDMI y D-Sub
mediante controladores de pantalla independientes

Compatible con HDMI 1.4 con una resoluciéon maxima de

4K x 2K (4096x2160) a 30Hz

Admite D-Sub con una resoluciéon méaxima de 1920x1200 a 60 Hz
Compatible con Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC y HBR
(audio de alta velocidad de bits) con puerto HDMI 1.4 (Se requiere
un monitor HDMI compatible)

Admite HDCP 2.3 con puerto HDMI 1.4

Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI 1.4

7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC1200
Audio Codec)

Compatible con audio Blu-ray Premium

Admite proteccién contra sobretensiones

Proteccién de aislamiento de PCB

Capas PCB individuales para canal de audio D/I

Audio Nahimic
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LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Admite la funcién Reactivacion de LAN
+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
+ Admite PXE

E/Senpanel - 1xsoportedeantena
posterior + 1x puerto de ratén/teclado PS/2
+ 1x puerto D-Sub
« 1xpuerto HDMI
+ 3 xpuerto USB 3.2 Genl de tipo A (admite proteccién contra
descargas electrostaticas)
+ 1 x puerto USB 3.2 Genl1 de tipo C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)
+ 2x puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)
+ 1 x puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)
+ Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /
Micréfono

Almacena- + 6 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
miento (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage
Technology 17), NCQ, AHCI y Conexién en caliente*
* 81 M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_0 se
deshabilitara.
+ 1x Zobcalo Ultra M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2280 con clave M hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**
+ 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_2) que admite el médulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2280/22110 con clave M y el médulo
PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**
** Compatible con la tecnologfa Optane™ de Intel® (M2_1)
** Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock
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Conector

Funcion de
la BIOS

+ 1xbase de conexiones de puerto COM
« 1xconector SPI TPM
+ 1 x cabezal de intrusion de chasis y de altavoces
+ 2x cabezales de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
+ 2x cabezales de LED direccionables
* Admite una tira de LED de hasta 5V/3 A (15W) en total
1 x conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
1 x conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/
CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador méxima de 2A
(24 W).
+ 5x conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador méxima de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP, CHA_FAN4/WP y CHA_FAN5/WP se pueden detectar
automdticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
+ 1x conector de alimentacién ATX de 24 contactos
+ 1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
+ 1 x conector de audio en el panel frontal
« 1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos) (Solamente se admite
tarjeta 3 AIC R2.0 Thunderbolt)
+ 2x bases de conexiones USB 2.0 (admite 3 puertos USB 2.0)
(Admite proteccién contra descargas electrostaticas)
+ 2x base de conexiones USB 3.2 Gen1 (admite 4 puertos USB 3.2

Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

+ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

- Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

+ Admite SMBIOS 2.7

« Varios ajustes de voltaje de nticleo y caché de CPU, GT, DRAM,
PCH, VCCIO, VCCST, VCCSA



Monitor de
hardware

SO

Certifica-
ciones

Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCCyCE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando

f Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,

las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la

estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta

operacion se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No

asumimos ninguna responsabilidad por los posibles darios causados por el overclocking.

B460 Pro4
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el

puente queda “Abierto”

" W

Short Open

Puente de borrado de 1_2

CMOS (@ o]
(CLRMOS1) Puente de 2 contactos

(consulte la pag. 1, n° 31)

CLRMOSTI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los pardmetros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos,
utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOSI durante 5 segundos.
Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita
borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y,
a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta
que la contrasena, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado serdn eliminados
unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de
borrar el CMOS.
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—_—

4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente
A sobre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y

conectores daiard de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del Conecte el boton de alimentacion,
sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 21)

el botdn de restablecimiento y el
indicador de estado del sistema
que se encuentran en el chasis a

esta base de conexiones segun las

asignaciones de contactos que se

HDLED-
HDLED+ indica a continuacion. Cercidrese

de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de

conectar los cables.

Conéctelo al botén de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma

Q PWRBTN (botén de alimentacién):

en la que su sistema se apagard mediante el botén de alimentacion.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de
forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, boton de restablecimiento, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.
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Cabezal de intrusién de SPEAKER Conecte la intrusion de chasis y el
DUMMY
chasis y de altavoces DUMMY | altavoz del chasis a este cabezal.
(SPK_CI1 de 7 contactos) oy | BT
(consulte la pag. 1, n° 18) ]
|
SIGNAL |
GND
DUMMY
Conectores Serie ATA3 :| w $| Estos seis conectores SATA3
(SATA3_0: E |_ |_ E son compatibles con cables de
consulte la pag.1, n° 19) 0 == o0 datos SATA para dispositivos de
(SATA3_1: <, ©, almacenamiento interno con una
consulte la pag.1, n° 20) 'S_:" g velocidad de transferencia de
(SATA3_2: S e LS datos de hasta 6,0 Gb/s.
consulte la pag. 1, n° 13) .
* 81 M2_2 se ocupa con un
(SATA3_3: . . .
) SATA3_1 SATA3 0 dispositivo M.2 de tipo SATA,
consulte la pag. 1, n° 12) SATA3 0 se deshabilitard
se deshabilitard.
(SATA3_4 _ - -
consulte la pag. 1, n° 15)
(SATA3_5:

consulte la pag. 1, n° 14)

Cabezales USB 2.0
(USB3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 26)

(USB_5 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 11)

84

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

USB_PWR

Hay dos bases de conexiones
USB 2.0 en esta placa base.
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Cabezales USB 3.2 Genl __ E:z H E Hay dos bases de conexiones en
(USB3_5_6 de ‘§ b3 ‘i wf i E esta placa base. Cada cabezal

LT 2292285 .
19 contactos) FOEYXETRG USB 3.2 Genl admite dos puertos.

(consulte la pag. 1, n° 25)

:

Prigiiziig
R
\m \m \m ‘07 ‘W \m
oo ol ln's
PV 88 83
Vbus
(USB3_7_8 de Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
19 COl’ltaCtOS) IntA_PA_SSRX+ GND
, ° GND IntA_PB_SSTX-
(COI’ISUlte la pag. 1, n 9) IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Cabezal de audio del panel OND esEnCE# Este cabezal se utiliza para
MIC_RET
frontal ‘ jovrRer conectar dispositivos de audio al
(HD_AUDIO1 de HEEEE panel de audio frontal.
e EEE
9 contactos) ‘ [ Toura L
/ J_SENSE
(consulte la pag. 1, n° 29) ouT R
MIC2_R™
MIC2 L

Q 1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de

conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro
manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacién:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).
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Conectores del ventilador
de la bomba de agua/chasis
(CHA_FAN1/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 33)

(CHA_FAN2/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 23)
(CHA_FAN3/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 24)

(CHA_FAN4/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 16)
(CHA_FAN5/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 10)

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

123 4

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base proporciona cinco
conectores para el ventilador del
chasis para refrigeracion por agua
de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua del chasis de

3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector del ventilador de ~ FAN_SPEED_CONTROL 4 Esta placa base contiene un
CPU_FAN_SPEED 3 ) )
la CPU FAN_VOLTAGE 5 conector de ventilador (ventilador
GND o
(CPU_FANI1 de 1 silencioso) de CPU de 4 contactos.
4 contactos) Si tiene pensando conectar un
(consulte la pag. 1, n° 2) ventilador de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.
Conector del ventilador de AN er0 FAR SPEED Esta placa base proporciona un
GND FAN_SPEED_CONTROL

la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de
4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 5)

1.2 3 4

conector de ventilador de CPU de
refrigeracion por agua de

4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

12

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacién ATX
de 20 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.
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Conector de alimentacién
ATX de 12V
(ATX12V1 de 8 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX de
12V y 8 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.

Cabezal de puerto serie
(COML1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 28)

Este cabezal COM1 admite un

modulo de puerto serie.

Conector SPI TPM
(SPI_TPM_J1 de
13 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 17)

SPI_DQ3
+3.3V
TPM_Present
CLK
SPI_MOSI
RST#
‘ TPM_PIRQ

O[O]O[OJO[O]O
1QIOIOIOIOIO

I
‘ SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

Este conector es compatible con el
sistema SPT M6dulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que
puede almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasefias y datos. Un sistema
TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.

Conector Thunderbolt AIC
(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 32)

oo

Enchufe una tarjeta
complementaria (AIC)
Thunderbolt™ a este conector
mediante el cable GPIO.

* Instale la tarjeta Thunderbolt™
AIC a PCIE3 (ranura
predeterminada).

Cabezales de LED RGB
(RGB_LEDI1 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 30)

(RGB_LED?2 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 6)

12V G R B

Py

12v

El cabezal RGB se utiliza para
conectar el alargador de LED RGB
que permite a los usuarios elegir
entre varios efectos de iluminacion
de LED.

Precaucion: Nunca instale el cable
de LED RGB con la orientaciéon
incorrecta ya que, de lo contrario,
el cable puede danarse.

*Consulte la pagina 34 para obtener
mas instrucciones sobre esta base

de conexiones.
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Cabezales de LED
direccionables
(ADDR_LEDI de
3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 27)

(ADDR_LED2 de
3 contactos)

(consulte la pag.1, N.> 7)

GND
DO_ADDR
vouT

GND

DO_ADDR
vouT

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos
de iluminacién LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con la
orientacion incorrecta ya que,

de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 35 para
obtener mas instrucciones sobre

esta base de conexiones.
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1 BBepeHue

Brrarojapym Bac 3a mpuo6peTeHne HafjeXXHOIT MaTepuHCKoil matel ASRock B460

Pro4, BbIITycKaeMoii IOf; HOCTOSIHHBIM CTPOrNM KOHTposeM KoMmaunu ASRock. 9ra
MaTepUHCKas II1aTa 06ecIieunBaeT BeNTUKOMEIHYIO TPOM3BOJUTEIHOCTD M OT/INYALTCS
HaJIeXXHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBIM ¢ TpebGoBanmsivu komnanun ASRock B

OTHOWIIEHN Ka4e€CTBa U TOITOBEYHOCTI.

o npuuure 06H06EHUS XAPAKMEPUCIUK CUCIEMHOLL LML U NPOZPAMMHOZ0
obecneuenust BIOS codepicumoe Hacmosuieti 00KyMeHmauuu moxem Ovbimby usmeHeHo 6es

npedsapumenvozo ysedomnerus. IIpu usmerenu co0epicumozo HACMOAULe20 00KyMeHMA
€20 00H0671eHHAS 6epcust 6ydem docmynHa Ha ee-caiime ASRock 6es npedsapumensHozo
yeedomnenus. ITpu Heo6x00UMOCMU mexHU4eckoil no0OepiucKi, CBAZAHHOL C MAMEPUHCKOTL
naamotl, nocemume 8e0-caiim u Halloume Ha HeM UHPOPMALUIO O MOOETIU UCNOTb3YeMOil
samu mamepurckoii naamvl. Ha ee6-catime ASRock maxaice mosicHo Hatimu camvlii nocnedHutl
nepeueny noodepsusaemvix VGA-xapm u I]I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KomMmnnekT nocTtaBKku

« Marepunckas miara ASRock B460 Pro4 (dpopm-daxrop ATX)

- Kparkoe pykoogcTBo 10 ycranoBke ASRock B460 Pro4

o Juck ¢ ITO gna ASRock B460 Pro4

2 kaberns nepenaun faHHbIx Serial ATA (SATA) (mprobpeTarorcsi OTAEIbHO)
+ 3 BUHTa /1A c10TOB M.2 (mprobpeTaroTcs OTAEIbHO)

« 1 crorika s rHe3zia M.2 (mpro6peTaoTcs OTAeNbHO)

+ 1 3KpaH maHeny C TIOPTaMy BBOJA-BBIBOZIA
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1.2 TexHn4YecKmne XxapakTepucTuKku

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwumpeHus

Dopm-dakrop ATX

Cxema Ha OCHOBE TBEPAOTENbHBIX KOHAEHCATOPOB

TMoapepskka mpoteccopos 10 mokonenns Intel® Core™
(Socket 1200)

Digi Power design

Crucrema muranus 9

IMoppepxuBaetcs TexHonmorus Intel® Turbo Boost MAX 3.0

Intel® B460

JIByxKxaHanbHas namAaTb DDR4

4 rue3ma DDR4 DIMM

IToppepxuBatoTcst Moy HeOydepusoBanHo mamst DDR4
2933/2800/2666/2400/2133 6e3 ECC

* TononuuTenpHasA nHbOpMaIyA npescTaBaeHa B Crmcke

coBmectuMmoit mamsatu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Core™ (19/i7) moppepxuBator mamsate DDR4 ¢ gacToToit o 2933;

Core™ (i5/i3), Pentium® u Celeron® nopepKuBaroT mamsaTb DDR4 ¢

YacTOTON JIo 2666.

IMoppeprxxa mogyneit mamsat ECC UDIMM (pa6ota B pexxnme,
ormmyrom ot ECC)

Maxkcnmanbusii 06bem O3Y: 128 I'b

IToppepxuBaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

ITosonouenusbie (15 MKM) KOHTaKTbI cioToB DIMM

2 PCI Express 3.0 x16 ruesy (PCIE1/PCIE3: oguHapHbIi ipy X16
(PCIE1); aBoitnoit mpu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3)*

* ITonep>XMBaIOTCA B Ka4eCTBE 3arpy304HbIX SSD-ucky Tuma
NVMe

2 cnota PCI Express 3.0 x1
IMoppepxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™
1 cnot M.2 (kmiou E) st mogynsa WiFi/BT Tuma 2230
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Tpadpunueckasn
nogcucrema

3ByK

* Berpoennsit Bupeoanantep Intel® UHD Graphics u BbIxopst

VGA noppiep>XxnBaroTcs ToNbKO nmpu ucnonbsosanuu 1T co
BCTPOEHHBIMY I'PapUUeCcKIMI IPOLIECCOPAMML.

+ Kopexu c anmapatHbimM yckopenyem Hardware Accelerated
Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 61T,
VP8, VP9 8 6ur, VP9 10 6ut, MPEG2, MJPEG, VC-1

* VP9 10 6ut 1 VC-1 TONBKO A5 AeKOAMPOBAHNS.
* Kopuposaune VP8 n VP9 ne noppepxnaercst OC Windows.

« Ipaduxa, mynpTuMennua u Berauciaerns: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, BctpoeHHble BusyasibHble s7eMeHTsI Intel®, Intel®
Quick Sync Video, Inbpupnas / nepexmodyaemas rpaduka,
OpenCL 2.1

+ Oro6pakeHne 1 6e30IacCHOCTb cofiepykanmst: Rec. 2020
(mmpoxkast BeToBast ramma), Microsoft PlayReady 3.0, 3amura
conepxxanns Intel” SGX, luck UHD/HDR Blu-ray

« JIBa rpadmuecknux Boixopa: [Toppeprxka nopros HDMI u D-Sub
He3aBVYICUMbIMI KOHTPOJIZIEPAMI AVICILIES

« Ilopmepxxka HDMI 1.4 ¢ MakcuManbHBIM pa3pelieHyeM 10
4K x 2K (4096x2160) mpu 30 I

» TlonpepxuBaercs D-Sub ¢ MakcuMaIbHBIM paspelieHneM K0
1920x1200 rpu 60 Iy

- Iloppepsxka Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC n
HBR (High Bit Rate Audio) mo HDMI 1.4 (zeo6xonnm HDMI-
COBMECTHUMBIil MOHUTOP)

« Iopmepxusaerca HDCP 2.3 yepes nopr HDMI 1.4.

» Tloppep>xka BrIBOAa Bupeo ¢ pasperuennem 4K Ultra HD (UHD)
Ha nopt HDMI 1.4

+ 7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BbICOKOIT yeTKocTi HD Audio ¢ 3amuroit
maHHbIX (aysuokozek Realtek ALC1200)

« Iloppepxka Premium Blu-ray Audio

+ 3alMTa OT MeperajjoB HAPSDKEHNUS B 9/IEKTPUIECKON CeTH

+ VIsomupyoliee 9KpaHMpOBaHIe eYaTHOI [IAThI

+ OTyienbHbIE C/IOYU II€YATHON IIATHI [/IS JIEBOTO M IIPABOTO
ay/I1OKaHA/IOB

+ Aypuo Nahimic
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LAN

ToinoBble
nopTbl
BBOAa-
BblBOAA

3anomuHa-
owume
ycTponcrea

+ Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6wut/c

+ Giga PHY Intel® 1219V

« Iloppepxusaercs npobysxzeHe 1o JIBC

+ MonnnesamuTa 1 3alMTa OT NEKTPOCTATNYECKNX PA3PANIOB
« Iloppepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az

« Ilopnepxusaerca PXE

+ 1 KpOHIUTEH aHTEHHbIX

« 1 mopt PS/2 s Mply/KnaBuaTypet

+ 1mnopt D-Sub

+ 1 mopr HDMI

+ 3 Tlopt USB 3.2 Genl Tum A (c 3a11uTOI OT 9/IEKTPOCTATUYECKIX
paspAnoB)

+ 1ITopr USB 3.2 Genl tun C (¢ 3a1uTOl OT 3/MEKTPOCTATUYECKIX
paspAnoB)

+ 2 mopta USB 2.0 (c 3a1mmTOl OT 97IeKTPOCTATNIECKUX PA3PSOB)

+ 1 nopt JIBC RJ-45 ¢ unankaropamu («<AKTMBHOCTD/
Coepunenne» 1 «CKOPOCTb»)

+ Paswempr HD Audio: nmuneitsbii Bxox / pponTanshsie AC /

MUKPOQOH

+ 6 xmopra SATA3 6,0 I'6ur/c, noppepxxxa RAID (RAID 0, RAID
1, RAID 5, RAID 10, rexuonoruu Intel Rapid Storage 17), NCQ,
AHCI u «ropsi4as» 3ameHa*

* Ecmm cmor M2_2 3ansat ycrpoiictBom M.2 tima SATA, nnrepdeiic
SATA3_0 6yneT OTK/IIOYeH.

1 cnor Ultra M.2 (M2_1), mogzepusaercst Mogynb M.2 PCI
Express tuma 2280 ¢ xmoodom M o Bepcun Gen3 x4 (32 ['6ur/c)**

1 cnor Ultra M.2 (M2_2), mogzep>xusaercst MOgynb M.2 SATA3
¢ xmoyoM M Ttuma 2280/22110 ¢ IPOITYCKHOI CIIOCOOHOCTDHIO
6,0 [6ur/c u mopyns M.2 PCI Express go Bepcun Gen3 x4
(32 T6ut/c)**

** TTonneprkka rexuonoruy Intel® OptaneTM (M2_1)
** Ilopiiep>KnBaOTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-aucky Tunma
NVMe

** TTognepkuBaercst kommiekt ASRock U.2.
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Pasbembl

MapameTpbi
BIOS

+ 1 konogxka COM-nopta
« 1 komopka SPI TPM
+ 1 KoozIKa ¢ pazbeMaMI JATUMKa BCKPBITIA KOPITyca I AVHAMMKA
+ 2 KOJIOIKM IS TIONK/TI0UeHns cBeTopmnonuoit RGB-nofceeTkn
* Tlopaep>KuBaeTcs CBeTOAMOAHAA TeHTa (MakcuMyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOIT MOIIHOCTBIO 710 36 BT)

+ 2 KOJIO[KM afIpecyeMoii CBETO/IMOIHOI TTOJCBETKI
* Topaep>KuBaeTcs CBETORMOHASA /IeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOIT MOLIHOCTbIO 710 15 BT)

1 pasbeM [y1s1 BeHTIWIATOpA oxtaxkeHus LII1, 4-KOHTaKTHBII
* PazbeM IIPOLIeCCOPHOTO BEHTWIATOPA IOAAEP)KMBAET BEHTIIATOP
¢ morpebysieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br)

+ 1 pasbeM /I BEHTWIATOPA VIM BOJSHOI IIOMIIBI BOISTHOTO
oxnaxerns LT (4-KOHTaKTHbII) (CMapT-peryIsaTop CKOpOCTHI
BEHTI/IATOPA)

* PazbeM [/ IpOIIeCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTM/IATOPA MIIN
BOJIAHOI TOMITBI IIOIIEPXKMBAET BEHTU/IATOP C HOTPeO/IAeMbIM
ToKOM He 6oee 2 A (24 Br)

+ 5 paszbeMbl /I KOPIYCHOTO BEHTUIATOPA UM BOJAHON IOMIIbI
(4-KOHTAKTHBIN) (CMapT-PETyNIATOpP CKOPOCTY BEHTUIATOPA)

* PazbeM J1/1 KOpIyca KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MU BOJISHOM
[IOMIIbI IO/l PXKMBAET BEHTUIATOP C IIOTPeO/IsIEMbIM TOKOM He
6onee 2 A (24 Br)

* IIns pazvemo CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/
WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP u CHA_FAN5/WP
ABTOMATIYECKV OIpeNeNsAeTCs TUII IIOAK/II0YeHHOTO BEHTIIATOpA:
3- v 4-KOHTAKTHBINA.

+ 1 paspem mmtanna ATX, 24-KOHTaKTHBII

+ 1 paspem nutanus 12 B, 8-KOHTaKTHbIN

« 1 aygmopasbeM 1A epefiHeil aHenm

+ 1 AIC-paspem Thunderbolt (5-xonTtaxtHs) (ITogmep>xnuBaet
TonbKo kKapTy ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0)

+ 2 xonopxu USB 2.0 (3 mopra USB 2.0 ¢ 3amuToit ot
9JIEKTPOCTATUYECKIX PaspsLOB)

+ 2 xonoaxa USB 3.2 Genl (4 nopra USB 3.2 Genl) (c 3amuToit oT

SNIEKTPOCTATUIECKUX paspimos)

+  AMI UEFI Legal BIOS ¢ noffiep>KKoit MHOTOSI3bIYHOTO
rpaduaeckoro nHTepderica

+ Tloppep>xka GyHKumit mpoOysxaenns mo crangapty ACPI 6.0

+ Tlopmepxka SMBIOS 2.7

+ Perymmposka Hanpspxennit agpa/xam 1IT, GT, DRAM, PCH,
VCCIO, VCCST, VCCSA
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Kontponb + Konrponb Temneparypsr: Bentunarop LII; Beatunarop umm

O6°pyﬂ0- IIOMIIa BOJAHOTO OX/TaXKAECHMA HH, BCHTI/IHHTOP VI TIOMTIa

BaHnA

Onepa-

BOJIAHOTO OX/Ta)K/IEHNA KOPITyca

+ Taxomerp: Bentwrarop LIIT; Bentnnarop win mommna
BopAHOTO OXnaxaenusA LIT; BeHTnmaTop mam nmomMmna BosHOTO
OX/IaXK/IeHMA KOpITyca

+ Becurymuas pabora (c aBTOMaTH4eCKOII PEry/IMpoBKOil CKOPOCTH
BpallleHs B 3aBUCKMOCTH OT TeMiepaTypsl LITT): Bentuarop
LIT; Bentunarop mnm nomna BopsaHoro oxnaxaenus HIT;
BenTunATop nny nomma BOAAHOTO OX/TAXK/EHUA KOPITyca

« Perymuposka ckopoctu Bpamenus: Bearunarop I1IT;
Bentunarop mim nomna sBopsaHoro oxnaxpenus LT
BenTunATop nny nomma BOAAHOTO OX/TAXK/EHUA KOPITyca

+ JlaT4nk BCKpBHITHA KOpITyca

« Konrponb Hanpsoxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, HanpskeHne Anpa
LTI, DRAM, VPPM, PCH, VCCST

+ Microsoft® Windows® 10 (64-pa3psigHast)

LMOHHbIE
cncTembl

CepTtnduka- - FCC,CE

yuma

« Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K TMTaHKS,

coorBeTcTBYROIMIT crangapry ErP/EuP)

* C dononnumenvrotl unopmaueii 00 u30enuu MOIHO 03HAKOMUMbCA Ha 6e6-caiime: hitp://www.asrock.com

A

Credyem yuumoléamy, 4mo paszox npoyeccopa, 6KkmoHas usmerenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexronoeuu Untied Overclocking u ucnonv3oeanue uHcmpymenmos paseona
He3aBUCUMbLX NPOU3B00UMeretl, CONpsiscer ¢ onpedeneHHbIM puckom. Paszon npoueccopa
MOJNE CHU3UMb CIABUIBHOCIb CUCTeMbL UL 0aJKe NPUBECTU K NOBPENCOEHUI0 ee
KOMNOHEHMOB t ycmpoticme. Paszon npoyeccopa ocyuyecmensemcst nov306amenem

Ha cobcmeennbiil puck u 3a cobcmeennviii cuem. Mol He Hecem 0M6emMCMBEHHOCIb 34
603MONCHbLIL Yu4epO, 6bI36AHHDLLL PAS20HOM NPOLECCOpa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa TIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIIIadKa
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu II€peMbIYKa-KO/INAY0K Ha KOHTAKTBI HE

YCTaHOB/IEHA, TIepEMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepempruxa copoca 1.2

HacTpoek CMOS m
(CLRMOS1) 2-KOHTAKTHasI TepeMbIYKa

(em. cTp. 1, Ne 31)

CLRMOSI ncnonbayercs nnA ypanenus sanbix CMOS. Yto6b1 cO6pocuthb 1 06HYINTD
TapaMeTphl CYCTeMbI Ha HACTPOVIKI 110 YMOTYAHNIO, BHIK/TIOUNTE KOMIBIOTED 1 U3BJICKNUTE
OTKITIOUNTE Kabe/lb MMTaHNA OT UCTOYHMKA MUTAHUA. BeokauTe 15 ceKyH/T ¥ HaKMIHO
TIepeMBIYKOJ 3aMKHITe KOHTAaKThl pasbeMa CLRMOS1 Ha 5 cexynz. He cOpacpisaiire
Hactpoitki CMOS cpasy nocie o6uosnenust BIOS. IIpu Heo6xoaumocTit cOpocutb
Hactpoitku CMOS cpasy nocie o6xosnenust BIOS cnauana nepesarpysure cucremy, a
3aTeM BBIK/IIOUNTE KOMIIbIOTEP mepef copocom HacTpoek CMOS. Yurtute, 4To mapoinsn,
7aTa, BpeMs U IpouIb MOIb30BaTeA MO YMOTYAHMIO COPACHIBAIOTCA TONBKO B TOM
crtydae, ecut usBjednb 6arapeio CMOS. ITocne copoca nactpoek CMOS He 3a0ybTe CHATH

HaKNJHYIO IIEPEMBIYIKY.
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1.4 Konopgku v Pa3beMbl, PaCnOJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON

njare

A

Komnopgka cucremuoin

TIaHenm

(9-xonrakTHas, PANELI)
(cm. cTp. 1,Ne 21)

Pacnonoscertvie Ha cucmemHotl naame Koi00Ku U passemol HE ssnsiomest nepemvluKamu.
HE ycmaﬂusimauﬁme HA 9MU KONOOKU U P{lS‘beMb[ nEPEMblHKM-KDIlYlaHKMA Yemanoeka
nepemvluek-KonnauKkos Ha amu KOZOOKU U paseemol Mojcem 6vbl36amv HeyCMpPpaHumoe
HDBPZ]I(DEHME cucmemHoLl naamMol.

IMopxmounTe pacronoKeHHble
Ha KOpITyce KHOIKY IMTaHMA,
KHOIIKY Ilepe3arpysku u

VHIVIKATOP COCTOSHMSA CUCTEMbI

K 9TOJ KOJIOJJKE B COOTBETCTBUM

C Ha3HAYeHVeM KOHTAKTOB,
npuBefeHHBIM Hike. Ileper
TOAK/II0UeHeM Kabereit
OITpefie/nTe TIONMOXKUTETbHbII 1

OTPI’II.[aTeIIbeII‘/’I KOHTAKTBI.

PWRBTN (xHonka numanus):
Tookniouerue KHONKY NUMAHUS, PACNOTONEHHOT HA nepedHell naHenu Kopnyca.
Mos#cHo Hacmpoumy cnoco6 BvIKIIOUEHUS CUCEMbL NPU HANAMUU KHONKU NUMAHUS.

RESET (xnonka c6poca):

Tlookntouenue kHonku c6poca, pacnonoxenHoli Ha nepeoreri nanenu Kopnyca.
Hasmmume kronky cpoca, 4mo6vl nepe3anycmump KOMnvlomep, ecaiu OH 3a8Uc U
HOPMATIbHDLLL NEPE3ANYCK HEBOIMONEH.

PLED (c it uHOUKAMop )i

Tlodknouenue uHOUKAMOPA COCMOSIHUS, PACNOTIONEHHO20 HA nepedHetl naHenu
Kopnyca. CeemoduodHvlil uHOUKAmMop 2opum, ko20a cucmema pabomaem. Kozoa
cucmema HAXo0Umcs & pesxicume oxcudanus S1/S3, ceemoduod muzaem. Koeda cucmema
HAX00UMCA 8 pexcume ocudanus S4 unu evikniouena (S5), ceemoduod He eopum.

HDLED (c6emo0uodHuviii unouxamop pabomuot s#ecmkozo OUcKa):
TTookmiouenue c6emoduo0H020 UHOUKAMOPA PAGONIbL HeCHKO020 OUCKa,
pacnonosicenHozo Ha nepedreti nanenu. CeemoouodHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K0204
HeCMKuil OUCK 6bINONHALIM CHUMbIBAHUE UL 3ANUCH OAHHDIX.

ITlepednss naneny mosxem Ovimv pasHoii Ha pasnvix kopnycax. Ha nepedreii nanenu
‘D(ZC"OIIOJICEHM KHONKAa numaxnusd, KHOnKa nepesanycka, uﬁbukumop numanus,
UHOUKAmMop pabomol Jecmkozo Oucka, OuHamux u m.o. IIpu nooxnwoueHuu nepedHeil
nauenu k amoti Kon00ke noOKaOUatime npDBoba K coomeemcmeyouium KOHmaxkmam.
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Kornopxa ¢ pasbemamu SPEAKER [IpenHasHayeHa s
DUMMY
TaT4YMKa BCKPBITVIA DUMMY | TTOJIK/TIOYEHIST TaTIMKA
KOpITyca I AMHaMIKa oy | oJ[o) BCKPBITHA KOpPITyca I
(7-xonrakTtHbIit, SPK_CI1) ; oloo KOPITYCHOTO IMHAaMMKa.
(] |
(cm. cTp. 1, Ne 18) SIGNAL |
GND
DUMMY

Pazpemsr Serial ATA3 ITH 1IeCTb pa3beMOB
(SATA3_0: SATA3 npepHa3HaYeHbI /I
cM. cTp. 1, Ne 19) :l RN 2' nopkmoyeHusa Kabemeir SATA
(SATA3_1: E I_ |_ E BHYTPEHHMUX 3aIIOMMHAIOIINX
oM. cTp. 1, Ne 20) o =EE=E YCTPOIACTB /1S Iiepeaun
(SATA3_2: Nl ©, ITAHHBIX CO CKOPOCTBIO /10

[se] (32}
cM. cTp.1,Ne 13) s I- |- £ 6,0T6/c.

<< <
(SATA3_3: o=l =lv

* Eciu cior M2_2 3aHAaT
cM. cTp.1,Ne 12) .
(SATA3_4: ycrpoiictsom M.2 tuma SATA,
IN 15) SATA3_1 SATA3_0 unrepdeiic SATA3_0 Gyger
cM. cTp.1,Ne
P [——I OTKJIIOUEH.
(SATA3_5:
cM. cTp.1,Ne 14)
Komnopku USB 2.0 USB_PWR Ha cucremnoit mnate umeroTcs
P-

(9-xonTakTHas1, USB3_4)
(em. crp. 1, Ne 26)

(4-xonrtakTHas, USB_5)
(em. cTp. 1, Ne 11)

P-
USB_PWR

USB_PWR

nBe komouku USB 2.0.
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Komogku USB 3.2 Genl
(19-xKoHTaKTHas,
USB3_5_6)

Ha matepuHcKoit nmate umeeTcs

-X1SSTVd vl

ane

-X¥SS Vd Wil

snga

+Q7vd v
- vd vl

ano

nBe komoaku. Kakzast Komozka

+X1SSTVd ViUl

+XdSSTVd ViUl

USB 3.2 Genl nopfiep>xuBaeT gBa

:

(M. cTp. 1, Ne 25) nopra.
o 35 [0l [2} <
SeieEsersE
3555795755
22 28 383
5o ol ols
Y48 ¢4
x5 %
Vbus
( 19'K0HTaKTHaH’ Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
USB3_7_8) IntA_PA_SSRX+ ond
GND IntA_PB_SSTX-
(CM~ CTP~ 1’ Ne 9) IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
AyZnoKonoyiKa nepegHen GNII’)RE&EgcREEf; OTa KoJoAKa NpefHa3HaYeHa I
I
TaHenu ‘ ‘OULRET TIOAK/IIOYEHNSA AYIMOYCTPOIICTB K
(9-konTakToB, HD_ @) olo |O TiepeHeNt ayoIaHeNn.
1 [e] o] [}
AUDIO1) ‘ M ou 1
J_SENSE
(M. cTp. 1, Ne 29) oua R
MIC2_R ™
MIC2_L

<)

1. Ayduocucmema 6bicoK020 paspeuierust noddepiuusaem PyHKuuI0 pacnosHa6anus

pasvema, HO 0715 € NPABULHOLL PAGOMbL He0OX00UMO, UMOobGbL NPOBOO NaHeNU KOPNYca
noddepiucusan nepedauy cuznanos HDA. VIncmpyKuuu no ycmanoske cucmemvt cm. 8
2mom pyKosodcmae u PyKosodcmee Ha Kopnyc.

. Ipu ucnonvosaruu ayouonanenu AC’97 nodknwouume ee K ayouokonooxe nepeoreti

nawenu, Kak ykasaxo oazee:

A. Iookntouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. INooknouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. Hooxmouume nposod sazemnenust (GND) k konmaxmy 3asemnerus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvKo 075 ayouonaHenu
8vLcoK020 paspewienus. ITpu ucnonviosaruu ayouonarenu AC97 ux nodkmouams He
HYIHCHO.

E. UYmo6vr axmusuposamv nepeoHutl mukpodoH, nepeiioume Ha éxnadxy FrontMic
nawenu ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume
(Ipomxocme 3anucu).



GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

PazbeMBl /17151 BeHTWIATOPA
VIV TIOMIIbI BOJSTHOTO
OX/TXK/eHMA KOpITyca
(4-xourakthbiit CHA_
FAN1/WP)

(cm. cp. 1,Ne 33)

1234

(4-xonrtakTHbIi CHA_ 43 21

FAN2/WP)

(cm. cTp. 1,Ne 23) FAN_SPEED_CONTROL

o CHA_FAN_SPEED
(4-xonrakrhpnt CHA_ FAN. VOLTAGE
FAN3/WP) GND

(cMm. cTp. 1,Ne 24)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(4-xonTtaktHbit CHA_ ;
FAN4/WP) 3
(M. cTp. 1,Ne 16) ‘
(4-xonrakTHbii CHA_
FAN5/WP)

(M. cTp. 1,Ne 10)

JanHas cucremHas

TIaTa OCHAILeHA TIATHI0
4-KOHTaKTHBIMM Pa3beMaMy
BEHTU/IATOPOB JI/I1 CUCTEMBI
BOJISIHOTO OX/TaXK/IEHMs KOPITyca.
3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY BOJITHOTO
OXJTaXK/I€HNs KOPITyCa ClelyeT
TIOZIK/TIOYATh K KOHTaKTaM 1-3.

PasbeMm BeHTHIATOPA FAN_SPEED_CONTROL 4 Jra MaTepyHCKasl IIaTa CHabxKeHa
CPU_FAN_SPEED 3
OXJIaXKJIEHNA IIpolieccopa FAN_VOLTAGE 5 “4-KOHTAaKTHBIM Pa3beMOM LA
(4-xonrakra, CPU_FAN1) GND 1 MaJIOLIYMSIIEro BEeHTV/ISATOpa
(cm. cTp. 1,Ne 2) L. Ecnu BBI cobupaerech
TIOIK/TIOYUTD 3-KOHTAKTHBIN
BeHTI/ITIHTOp OXJTAXKIEeHU
MIpOLeCCcopa, MOAK/II0YANTE ero K
KOHTaKTaM 1-3.
FAN_VOLTAGE
Pasbem ny1a BeHTUIATOPA CPU_FAN, SPEED JlaHHas MaTepMHCKaA mata
GND FAN_SPEED_CONTROL

VIJIN TIOMIIBI BOIIAHOT O

oxnmaxxaenus LIIT

OCHaleHa 4-KOHTaKTHbIM
pa3beMoM JIJIsl CUCTEMbI BOJITHOTO

1.2 3 4
(4-xonraktHbii CPU_ oxnaxpienus LII. 3-KoHTaKTHYIO
FAN2/WP) CUCTEMY BOJSHOTO OX/IaXK/I€HM
(cm. cTp. 1,Ne 5) LTI cemyeT MOAK/IIOYATD K
KOHTakTam 1-3.
Pazpem nuranua ATX 12 ITa MaTepMHCKas I1aTa

(24-xonrakTa, ATXPWRI)
(em. cTp. 1, Ne 8)

OCHaleHa 24-KOHTAaKTHBIM
paszpemom mranust ATX. Yro6sr
JICTIONTb30BATh 20-KOHTAKTHBIN
pasbeMm muranus ATX,
TIOJIK/IIOUNTE €rO BJIO/Ib KOHTAKTa
1 u xoHTakTa 13.

B460 Pro4
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Pazbem muranms ATX 12 B
(8-xonTakTOB, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 1)

UL
LU

Ora MaTepMHCKasd I/IaTa OCHaIlleHa
8-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM
mutanus ATX 12 B. Yro6st
VICTIO/Ib30BATh 4-KOHTAKTHBIN
pasbem nuranus ATX,
TIOIK/TIOYNTE €rO BIO/Ib KOHTAKTa
1 u KoHTaKTa 5.

Komnogka
[I0C/Ie[OBATENIBbHOTrO [IOPTa
(9-xonrakrHass, COM1)
(M. cTp. 1, Ne 28)

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTS#1

Kononxa COM1 nopgnepxusaet
TIOJIK/TIOYeHEe MOJY/IA
[I0CTIeI0BATE/IBHOTO MOPTA.

konopka SPI TPM
(13-xonTtakTHast, SPI_
TPM_J1)

(em. ctp. 1, Ne 17)

sPI_DQ3
+3.3V
TPM_Present

CLK,
SPI_MOSI

RST#
‘ TPM_PIRQ

OJO[O]OO]OJO
! OO(‘PQO

SPI_TPM_CSH#
GND

RSMRST#
SPI_MISO

SPI_CSO
SPI_DQ2

10T paspeM obecreunBaeT
nopaepxKy cucremsl SPI Trusted
Platform Module (TPM), kotopas
croco6Ha o6ecreynTb Hale)KHOEe
XpaHeHue KIo4el, InppOoBbIX
cepTiMKaTOB, ApOIelt 1
mauubix. Cucrema TPM takke
TIOBBIIIAET YPOBEHD CETEBOM
6€30MacHOCTH, 3alIUIIAET
1udpoBble MpeHTUPUKATOPBI

1 06ecIeunBaeT 1eI0CTHOCTD
r1aTopMmbI.

Paswpem Thunderbolt AIC
(5 xonTakrTos, TB1)
(M. cTp. 1, Ne 32)

HOHKTIIO‘{I/ITC paC]_lI]/IpI/ITeIIbHyIO
mary (AIC-kapry) Thunderbolt™
K JaHHOMY pasbeMy C IIOMOLIBIO
nurepdericioro GPIO-kaberns.
*YcTaHOBHUTE PACIIMPHUTENIBHYIO
mnary Thunderbolt™ B cor PCIE3
(c7oT 1Mo yMOTYaHMIO).
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Kook fiyist HOgK/TIOUeH s
cBetommomuoit RGB-

:

Komonka RGB-mocBe Tk

12V G R B CITY>KUT J/IA TIOTK/IIOUEHIS
MOJICBETKI. YATMHUTETBHOTO Kabers
(4-xonTaktHas, RGB_LEDI1) cBetononHoit RGB-moncBeTkn,
(M. cTp. 1, Ne 30) KOTOpas I03BOJIAET pean3oBaTh
pasin4Hble CBeTOBbIE 3()(PEKTHI.
(4-xonTaktHas, RGB_LED2) Bunmanne! Kareropmaeckn
(cm. cTp. 1, Ne 6) B 3ampenaeTcs MOJKII0YATh
R Kabenb cBerommogHoit RGB-
¢ TOACBETKY C HapyIlleHreM
f2v TOLIPHOCTH, TaK KaK 9TO MOXKeT
! TIPMBECTH K €r0 MOBPeXKIEHIIO.
* JIoNONTHUTENbHbBIE CBEIeHNA 00
VICIIO/Tb30BAHUN 3TON KOOJKN CM.
Ha cTp. 34.
Komnopxu agpecyemort f OTa KOJIOAKa CITY>KUT IJIA
CBETOJIMOJHOI TIOfICBETKM GND TIOZJK/TIOYEHNSA YIIMHUTETbHOTO
(3 xonTakra, ADDR_LEDI) VOUDTO*ADDR Kabesrst afipecyemoit

(cm. cTp. 1, Ne 27)

(3 xonrakra, ADDR_LED2)
(em. cp. 1, Ne 7)

GND

DO_ADDR
vouT

ool 1o

CBETOMOHOII TIOJICBETKI,
KOTOpas MO3BOJIAET Pean3oBaTh
pasin4Hble CBeTOBbIE 3P (PEKTHI.
Buumanne! Kateropmueckn
3ampenaeTcs NOJKIIYaTh
Kabenp agpecyemMoit
CBETOIMOHOI IMOACBETKHU C
HapyLIeHNeM IHOTAPHOCTH, TaK
KaK 9TO MO>KeT IIPUBECTU K €T
TOBPEXAEHNIO.

* JIoNONIHUTENIbHbBIE CBEleHUA 00
VICIIOTb30BAHMN 9TOIT KOTOJKIA
cM. Ha cTp. 35.

101



102

1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B460 Pro4, uma confiavel placa mae ASRock

produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal oferece um

excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da

ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Q Como as especificagdes da placa-mde e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

desta documentagdo estard sujeito a alteragées sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes a
esta documentagdo, a versdo atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio.
Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter
informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd encontrar a
lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

Placa Mae ASRock B460 Pro4 (Fator de Forma ATX)

Guia de Instalagdo Rapida ASRock B460 Pro4

CD de Suporte ASRock B460 Pro4

2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

1 x Porca autonoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
1 x Painel de E/S
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1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Meméria

Slot de
expansao

Formato ATX
Design de condensador sélido

Suporta 10’ Geraio de Processadores Intel” Core™ (Soquete 1200)
Digi Power design

Design com 9 fases de alimentagao

Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost MAX 3.0

Intel® B460

Tecnologia de memdria DDR4 de dois canais
4 x Slots DIMM DDR4
Suporta memoéria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133, nao ECC,

sem memoria intermédia

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da

ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
and Celeron® support DDR4 up to 2666.

Suporta médulos de memoéria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)

Capacidade méxima da memdria do sistema: 128GB

Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

2 x Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3: tinico em x16
(PCIE1); duplo em x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

2 x Slots PCI Express 3.0 x1
Suporta AMD Quad CrossFireX"™ e CrossFireX"™
1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Mddulo tipo 2230 WiFi/BT
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Graficos

Audio

* Os graficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem

ser suportados com processadores com GPU integrada.

. Codecs Acelerados de Hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265 8bit,
HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG,
VC-1

* VP9 10bit e VC-1 sdo apenas para decodificagao.
* Codificagdao VP8 e VP9 nao sao suportados pelo SO Windows.

+ Gréficos, Midia e Computador: Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1

» Visualizagdo e Seguranga do Conteudo: Rec. 2020 (Wide Color
Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Prote¢do Conteudo SGX Intel®,
Disco Blu-ray UHD/HDR

« Saida gréfica dupla: Suporta portas HDMI e D-Sub por
controladores de video independentes

+ Suporta HDMI 1.4 com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160)
@ 30Hz

+ Suporta D-Sub com resolu¢do méaxima de até 1920x1200 @ 60Hz

+ Suporta Auto sincronizagio labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E necessario
um monitor compativel com HDMI)

« Suporta HDCP 2.3 com Porta HDMI 1.4

« Suporta reprodugio HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 1.4

« Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
audio Realtek ALC1200)

+ Suporte dudio Blu-ray superior

« Suporta Prote¢ao de Sobretensao

+ Blindagem de isolamento PCB

» Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L

« Audio Nahimic
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LAN + LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Suporta Wake-On-LAN
+ Oferece Suporte a Protecio de Relampago/ESD
+ Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Suporta PXE

E/S do painel - 1 Suporte de Antena
posterior « 1x Porta PS/2 para mouse/teclado
+ 1x Porta D-Sub
+ 1xPorta HDMI
+ 3 xPorta USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Protegao ESD)
+ 1xPorta USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Prote¢ao ESD)
+ 2x Portas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD)
+ 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE

VELOCIDADE)
« Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone
Armazena- + 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1,
mento RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Réapido Intel®

17), NCQ, AHCI, Conector a Quente*
*Se M2_2 é ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_0
sera desativado.

+ 1xsoquete M.2 Ultra (M2_1), suporta chave M tipo 2280 médulo
M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s) **

+ 1xsoquete M.2 Ultra (M2_2), suporta chave M tipo 2280/22110
moédulo M. 2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express até
Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Suporta a tecnologia Intel® Optane™ (M2_1)
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2
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Conector

Fungées da
BIOS

« 1xSuporte porta COM
+ 1x Plataforma SPI TPM
« 1 x Intrus@o do Chassi e Cabegote de Autofalante
« 2 x Cabecotes de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36 W
« 2 x Cabecotes LED Enderecéveis
* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W
+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).
+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
+ 5x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP, CHA_FAN4/WP e CHA_FAN5/WP podem detectar
automaticamente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos estd em uso.
+ 1 x Conector alimentacdo ATX 24 pinos
+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V
+ 1x Conector de 4udio do painel frontal
+ 1x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos) (Suporta Cartdao ASRock
Thunderbolt 3 AIC R2.0 tinica)
+ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 3 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢ao ESD)
+ 2 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 4 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegao ESD)

+ AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

+ ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

« Suporte SMBIOS 2.7

+ Multi ajuste de tensdo de CPU, CPU Core/Cache, GT, DRAM,
PCH, VCCIO, VCCST, VCCSA



Monitor de
hardware

SO

Certificacoes

B460 Pro4

Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de 4gua

Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de 4gua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de agua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
dgua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagdo

preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

das defini¢ées na BIOS, a aplicagio de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagio de

f Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do

sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser

realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo
overclocking.
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1.3 Configuragao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,

o jumper é "Aberto".

" W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS 1_2
(CLRMOS1) [0 o]

(ver p.1,N.0 31) Jumper de 2 pinos

CLRMOS]I permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, ndo apague o CMOS logo
apos ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter
terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-
lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrao do
usudrio serdo apagados s6 se a bateria CMOS for removida. Por favor, ndo se esqueca de
retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de Ligue o botao de alimentagao,
sistema
(PAINELI1 de 9 pinos)

(ver p.1,N.221)

o botéo de reinicializa¢o e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢ao abaixo. Observe

HDLED-
HDLED+

0s pinos positivos e negativos

antes de conectar os cabos.

PWRBTN (Botdio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagio no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a
forma para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):

Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagao para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o
sistema estiver nos estados de suspensao S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema
estiver no estado de suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel
frontal consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botao de
reinicializagao, um LED de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um
alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo de painel frontal do chassi a este conector,
certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.
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Intrusdo do Chassi e

SPEAKER

Conecte a instrusao do chassi

DUMMY
Cabegote de Autofalante DUMMY | e autofalante do chassi a este
(SPK_CI!1 de 7 pinos) oy l cabegote.
(ver p.1,N.218) ]
|
SIGNAL |
GND
DUMMY
Conectores série ATA3 Estes seis conectores SATA3
(SATA3_0: suportam cabos de dados
ver p.1, N.° 19) :‘)I 1 :l SATA para dispositivos de
(SATA3_1: E |_ |_ E armazenamento interno com
ver p.1, N.° 20) e=E=E uma taxa de transferéncia de
(SATA3_2: ¥, 0, dados de até 6,0 Gb/s.
(32} [se]
er p.1, N.° 13 < <
verp ) b K * Se M2_2 é ocupado por um
(SATA3_3: 0=l =l v . T
LNe 12) dispositivo tipo M2 SATA,
er p.1, N.
verp SATA3_0 sera desativado.
(SATA3_4:
NS 1s) SATA3_1 SATA3 0
(SATA3_5:
ver p.1, N.° 14)
Plataformas USB 2.0 USB_PWR Ha dois cabegotes USB 2.0 nesta
P-

(USB3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.°26)

(USB_5 de 4 pinos)
(ver p.1,N.211)

P-
USB_PWR

USB_PWR

placa-mae.
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Plataformas USB 3.2 Gen1
(USB3_5_6 de 19 pinos)
(ver p.1,N.2 25)

Ha dois cabegotes nesta placa-mae.
Cada suporte USB 3.2 Genl pode

suportar duas portas.

-X1SSTVd vl

ane

-X¥SS vd Wil

SNA

+Q"vd vl

+X1SSTVd ViUl

-avd vl
ano
+XdSSTVd ViUl

:

095 5@35 350535 <
SegeireriE
233 232 33
‘C’ ‘U ‘(/: IU’ 'm 'm
*P 8% g%
iR 22
¥ %3
. Vbus
(USB3—7—8 de 19 Plnos) Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(ver p.1,N.°9) ina_pa 55+ JO[OF oo
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Suporte de dudio do painel N esEnCE# Este suporte destina-se & conexdo
MIC_RET
frontal ovrRer dos dispositivos de dudio no
(HD_AUDIOLI de 9 pinos) o[c[o] o painel de dudio frontal.
1
o
(ver p.1,N.229) ourz_L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIC2_L

1. O Audio de alta definigdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
Q deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugées no nosso

manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o0 no terminal de dudio do painel frontal de
acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagio Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nao precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia "Microfone Frontal" no painel de controle
Realtek e ajuste o "Volume de gravagdo".
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Chassis / Conectores da
ventoinha de bomba de
agua

(CHA_FAN1/WP de

4 pinos)

(ver p.1,N.° 33)

(CHA_FAN2/WP de
4 pinos)

(ver p.1, N.° 23)
(CHA_FAN3/WP de
4 pinos)

(ver p.1, N.c 24)

(CHA_FAN4/WP de
4 pinos)

(ver p.1, N.° 16)
(CHA_FANS5/WP de
4 pinos)

(ver p.1, N.° 10)

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa mae fornece conectores
de ventoinha chassi com cinco
4-Pin de resfriamento a agua.

Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragio a 4gua
de chassis de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.°2)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

PNW s

Esta placa mée inclui um conector
de ventilador da CPU (Ventilador
silencioso) de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da ventoinha de
bomba de dgua/CPU
(CPU_FAN2/WP de

4 pinos)

(ver p.1,N.° 5)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

Esta placa mae inclui um conector
de ventilador da CPU de
refrigeragdo a dgua de 4 pinos.

Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragdo a dgua
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.° 8)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagdo ATX
de 24 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentacdo ATX de
20 pinos, introduza-a no Pino
1 e Pino 13.
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Conector de alimentacdo 8 — 5
de 12V ATX 8%%8
(ATX12V1 de 8 pinos) 4 1

(ver p.1,N.0 1)

Esta placa-maée inclui um conector
de alimentagdo de 12V ATX de
8 pinos. Para utilizar uma fonte
de alimentagao ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.

Suporte da porta serial RRYO!
(COM1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.2 28)

DDCD#1

Este suporte COM1 recebe um

modulo da porta serial.

Plataforma SPI TPM sPI_DQ3
(SPL_TPM_J1 de 13 pinos) " Teu_preson
(ver p.1,N.2 17) Rers
‘TFIMJ’\RQ
O[O[O[OJO]O
il (] (e][e][e](e])(e]
‘ SLLTPM,CS#
GN
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Este conector suporta um sistema
com SPI Médulo de Plataforma
Confiavel (TPM), que pode
armazenar com seguranca chaves,
certificados digitais, senhas e
dados. Um sistema TPM também
ajuda a melhorar a seguranga

de rede, a proteger identidades
digitais e a garantir a integridade
da plataforma.

Conector Thunderbolt AIC 4
(TBI de 5 pinos)

(ver p.1,N.°32)

Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™ (AIC)
a este conector através do cabo
GPIO.

* Por favor, instale o cartdo
Thunderbolt ™ AIC para PCIE3
(slot padrao).

Cabegotes de LED RGB
(RGB_LEDL1 de 4 pinos) 12VG R B
(ver p.1, N.° 30)

(RGB_LED2 de 4 pinos) B
(ver p.1,N.° 6) R
G
12v

Cabegote RGB é usado para
conectar o cabo de extenséo de
LED RGB que permite aos usuarios
escolher entre varios efeitos de
iluminagao LED.

Atengao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagao errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

*Consulte a pagina 34 para obter
mais informagoes sobre esta

plataforma.
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Cabegotes LED
Enderecéveis
(ADDR_LEDI 3 pinos)
(ver p.1,N.227)

(ADDR_LED?2 3 pinos)
(ver p.1,N.27)

1
GND
DO_ADDR

VouT

GND

DO_ADDR
vouT

Esta plataforma é usada para
conectar caboi de extensdo
Ajustavel de LED que permite aos
usudrios escolher entre vérios
efeitos de iluminagdo de LED.
Atengao: Nunca instale o cabo de
LED Ajustavel na orientagiao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

*Consulte a pagina 35 para obter
mais informagdes sobre esta

plataforma.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock B460 Pro4, niezawodnej plyty gtéwnej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna kontrolg
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukcje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktow o wysokiej jako$ci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,

Q zawarto$¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku
jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli w: Jjest pomoc techniczna w
odniesieniu do tej plyty gléwnej, nalezy odwiedzic strone internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobraé liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

« Plyta gléwna ASRock B460 Pro4 (Wspolczynnik ksztaltu ATX)
« Skrocona instrukeja instalacji ASRock B460 Pro4

« Pomocnicza plyta CD ASRock B460 Pro4

«+ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 3 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

1 x gniazdo wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalna)

+ 1x ostona panelu Wejscia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma + Wspdtczynnik ksztattu ATX
+ Konstrukcja kondensatorami statymi

CPU « Obstuga 10 Gen procesoréw Intel* Core™ (Socket 1200)
+ Digi Power design
+ Sekcja zasilania 9 Power Phase Design
+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost MAX 3.0

Chipset - Intel® B460

Pamiec + Technologia pamieci Dual Channel DDR4
+ 4x gniazda DDR4 DIMM
+ Obstuga pamieci DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
pamie¢ niebuforowana
* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) obstuguje DDR4 do 2933; Core™ (i5/i3), Pentium® i
Celeron® obstuguje DDR4 do 2666.
+ Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dzialanie w trybie
non-ECC)
+ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB
+ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
«+ 15p poztacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo + 2x gniazda PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3: pojedyncze w
rozszerzenia x16 (PCIE1); podwojne w x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

+ 2 x gniazda PCI Express 3.0 x1

+ Obstuga AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX™

+ 1x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230
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Grafika

Audio

* Wbudowana grafika Intel®° UHD i wyjécia VGA s3 obstugiwane

wylacznie z procesorami, ktére maja zintegrowane GPU.

Sprzetowo przyspieszane kodeki: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit i VC-1 stuzg wylacznie do dekodowania.
* VP8 i VP9 kodowania nie s3 obstugiwane przez system operacyjny
Windows.

Grafika, Media i komputery: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Bezpieczenstwo wyswietlania i tresci: Rec. 2020 (Wide Color
Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Intel® SGX Content Protection,
UHD/HDR Blu-ray Disc

Podwdjne wyjscie graficzne: obstuga HDMI i D-Sub przez
niezalezne sterowniki graficzne

Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy 60Hz
Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany monitor
zgodny z HDMI)

Obstuga HDCP 2.3 z portem HDMI 1.4

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI 1.4

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio Realtek

ALC1200)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
Ekranowanie izolacji PCB

Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L
Nahimic Audio

B460 Pro4
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LAN

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechowy-
wanie

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Obstuga Wake-On-LAN

+ Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi/
ESD

+ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

+ Obstuga PXE

+ 1x Wspornik anteny

+ 1x port myszy/klawiatury PS/2

+ 1xport D-Sub

« 1xport HDMI

+ 3xport USB 3.2 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)

« 1xport USB 3.2 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia ESD)

+ 2xporty USB 2.0 (obstuga zabezpieczenia ESD)

« 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

+ Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glosnik przedni / Mikrofon

+ 6 xzfgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI i Hot
Plug*

* Jesli gniazdo M2_2 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wylaczone SATA3_0.

+ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga Key M typu 2280 modutu
M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obstuga Key M typu 2280/22110
modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do
Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Obstuga technologii Intel® Optane™ (M2_1)
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit
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Zlacze

Funkcja
BIOS

+ 1xzlacze gtéwkowe portu COM
+ 1xzlacze gléwkowe SPI TPM
+ 1xzlacze gléwkowe naruszenia obudowy i glosnika
+ 2 x zlacza gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
+ 2 xadresowalne ztacza gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
+ 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1 x zfgcze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowg wentylatora)
* Ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
+ 5 x zfgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowg wentylatora)
* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP, CHA_FAN4/WP i CHA_FAN5/WP moze automatycznie
wykrywag, jesli uzywany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x 24 pinowe zfgcze zasilania ATX
+ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
+ 1xzlacze audio na panelu przednim
+ 1x zlgcze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obstuguje tylko karty
ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0)
2 xzlacza gtéwkowe USB 2.0 (obstuguje 3 porty USB 2.0) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)
+ 2x porty gléwkowe USB 3.2 Genl (Obstuga 4 portéw USB 3.2
Genl) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI

+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

+ Obstuga SMBIOS 2.7

+ Wiele regulacji napigcia CPU Core/Cache, GT, DRAM, PCH,
VCCIO, VCCST, VCCSA
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Monitor « Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
sprzetu obudowy/pompy wodnej
« Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
obudowy/pompy wodnej
«+ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/pompa
wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
« Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
« Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCST

System + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny

Certyfikaty « FCC, CE
+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowo$cia
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczeg6towej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie

A z regulacjg ustawiert w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub
uzywaniem narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac
na stabilnos¢ systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen
systemu. Powinno to zosta¢ zrobione na wtasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za
mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open

Zworka usuwania danych
1_2
z pamigci CMOS m

(CLRMOS1)

2-pinowa zworka
(sprawdz s.1, Nr 31)

CLRMOSI1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usuna¢ i
zresetowa¢ parametry systemu do ustawient domyslnych, wylacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Je$li wymagane jest usuniecie danych z pamieci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamieta¢, ze hasto,
data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamietac, aby po usunigciu danych z pamigci CMOS, usung¢ nasadke zworki.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza gtowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé
zworek nad tymi zlgczami gléwkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami
gléwkowymi i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gléwnej.

Zkacze gtéwkowe na panelu Do tego zlacza glowkowego
systemu
(9-pinowe PANELL)

(sprawdz s.1, Nr 21)

mozna podlaczaé przycisk
zasilania, przycisk reset i wskaznik

stanu systemu na obudowie,

zgodnie z przydzialem pinéw

HDLED-
HDLED+

ponizej. Przed podiaczeniem
kabli nalezy zapisa¢ pozycje

pindéw plus i minus.

Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze

Q PWRBIN (Przycisk zasilania):

skonfigurowa¢ sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podtgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi iu i braku
mozliwosci wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED
jest wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig
w stanie uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy.
Dioda LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego glownie
sktada sie z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED
aktywnosci dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego
modulu panelu przedniego obudowy, nalezy sie upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany
przydzial przewodow i pindw.
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ZYacze gtowkowe SPEAKER Podlacz to tego ztacza
DUMMY
naruszenia obudowy i DUMMY gléwkowego naruszenie obudowy
(o sV | | C e
glosnika } i gloénik obudowy.
7-pi SPK_CI1 0lo
(7-pinowe _CI1) [ olo[o
7 |
(sprawdz s.1, Nr 18) SIGNAL |
GND
DUMMY
ZYacza Serial ATA3 Te sze$¢ zlaczy SATA3 obstuguje
(SATA3_0: kable danych SATA dla
sprawdz s.1, Nr 19) :l RN 2' zewnetrznych urzadzen pamieci
(SATA3_1: E E z szybkoscig transferu danych do
sprawdz s.1, Nr 20) o =EE=E 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: ~ 0, O . .
) I * Jedli gniazdo M2_2 jest zajete
sprawdz s.1, Nr 13) s £ dzenie M.2 t SATA
rzez urzadzenie M. u ,
(SATA3_3: b Il S precz urzy P
zostanie wquczone SATA3_0.
sprawdz s.1, Nr 12)
(SATA3_4:
d7s.1,Nr 15) SATA3_1 SATA3_0
sprawdz s.1, Nr F |
(SATA3_5:
sprawdz s.1, Nr 14)
Zacza gtowkowe USB_PWR Na tej plycie gtéwnej znajduja si¢
USB 2.0 il dwa zlacza gtéwkowe USB 2.0.

(9-pinowe USB3_4)
(sprawdz s.1, Nr 26)

(4-pinowe USB_5)
(sprawdzs.1, Nr 11)

P-
USB_PWR

USB_PWR
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Zkacza gtéwkowe USB 3.2
Genl

(19-pinowe USB3_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 25)

-X1SSTvd il

ane

-X¥SS Vd Wil

snga

+Q"vd vl
- vd vl
ano

+X1SSTVd ViUl

+XdSSTVd ViUl

:

Na tej plycie gtéwnej znajduja
sie dwa ztgcza gtéwkowe. Kazde
zlacze gtéwkowe USB 3.2 Genl

moze obstugiwaé dwa porty.

095 5@35 35055 <
SeieEsersE
233 232 33
‘U ‘U I(/! lCﬂ Im 'm
*P 8% g%
¥x %%
. Vbus
(19—P11’10W€ USB3_7_8) Vbus IntA_PB_SSRX-
, IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(sprawdz s.1, Nr 9) ia_pa_ssxs JO[O]- oo
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Zlacze gtowkowe audio N esEnCE# To ztacze gléwkowe stuzy do
MIC_RET
panelu przedniego ‘ ovrRer podlaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) [¢) olo |O przedniego panelu audio.
, 1 ] (@] (e}
(sprawdz s.1, Nr 29) oz«
J_SENSE
OUT2_ R
MIC2_R
mic2 L

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziatac prawidtowo
przewdd panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy

wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu gtowkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podtgczaé
dla panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.



Zlacze /wentylatora pompy NP

wodnej obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/WP)
(sprawdz s.1, Nr 33)

FAN_VOLTAGE

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

(4-pinowe CHA_FAN2/WP)
(sprawdz s.1, Nr 23)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL

(4-pinowe CHA_FAN3/WP)

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

(sprawdz s.1, Nr 24) GND
(4-pinowe CHA_FAN4/WP) '’ GND

2 FAN_VOLTAGE
(sprawdz s.1, Nr 16) 3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

(4-pinowe CHA_FANS5/WP)
(sprawdz s.1, Nr 10)

Ta plyta gtéwna udostepnia pie¢
4-pinowych ztgczy wentylatora
obudowy chtodzenia wodnego.
Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego obudowy,
nalezy go podlaczy¢ do pinow
1-3.

Ztacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

B Nw S

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego

wentylatora CPU, nalezy je
podlaczy¢ do pindw 1-3.

Z¥acze wentylatora pompy
wodnej /CPU
(4-pinowe CPU_FAN2/WP)

GND

FAN_VOLTAGE

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

(sprawdz s.1, Nr 5)

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlacze obudowy
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU. Jesli planowane jest
podlaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podlaczy¢ do
pinéw 1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 8)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania
ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz
pinu 1 i pinu 13.

B460 Pro4
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ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

UL
LU

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zlgcze zasilania ATX
12V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdhuz pinu 1 i pinu 5.

Zkycze gtéwkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 28)

RRXD1

DDCD#1

To ztgcze glowkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.

ztacze gtowkowe SPI TPM
(13-pinowe SPI_TPM_J1)
(sprawdz s.1, Nr 17)

SPI_DQ3
+3.3V
TPM_Present

TPM_PIRQ

SPI_TPM_CS#
GND

RSMRST#

SPI_MISO

SPI_CS0

SPI_DQ2

To ztgcze obstuguje system

SPI Trusted Platform Module
(TPM), ktory moze bezpiecznie
przechowywa¢ klucze,
certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.
System TPM pomaga takze w
zwiekszeniu zabezpieczenia sieci,
ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu
integralnosci platformy.

Ztacze Thunderbolt AIC
(5-pinowe TBI)
(sprawdz s.1, Nr 32)

JCUEEEY

Podlacz do tego ztacza dodatkows
karte Thunderbolt™ (AIC) przez
kabel GPIO.

* Nalezy zainstalowac karte
Thunderbolt™ AIC do PCIE3

(gniazdo domyslne).
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Zkacza gtéowkowe LED RGB Ztacze glowkowe RGB jest
(4-pinowe RGB_LED1) 12VG R B uzywane do podlaczenia
(sprawdz s.1, Nr 30) przedtuzacza LED RGB, ktéry
umozliwia uzytkownikom wyboér
(4-pinowe RGB_LED2) B spoérod réznych efektow Swiatta
(sprawdz s.1, Nr 6) R LED.
G Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
12v instalowac¢ kabla LED RGB w
1 nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 34.
Adresowalne zlacza 1 To zlacze glowkowe LED jest
gléwkowe LED GND uzywane do podiaczenia
(3-pinowe ADDR_LED1) VOUDTO’ADDR adresowalnego przedtuzacza LED,

(sprawdz s.1, Nr 27)

(3-pinowe ADDR_LED?2)
(sprawdz s.1, Nr 7)

%[

GND

DO_ADDR
vouT

ktéry umozliwia uzytkownikom
wybdr sposréd réznych efektéw
$wiatla LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego
kabla LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztgcza glowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 35.
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1.2 #34
EHE o ATX & HH
o P A T2
CPU o 10 At Intel® Core™ Z Z A 4] 2] ] (A7 1200)
» Digi Power design
o 9N AL 9 F=
« Intel® Turbo Boost MAX 3.0 7| %= #] <]
EME « Intel® B460
ol 22| « 749 22 DDR4 W 2-2] 7] &
« DDR4 DIMM &5 4 7}
« DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 B] ECC, B] #] 3 &] o] 2]
214
* 37+ A RE d5hAH ASRock S Ato] Eof] 9l v me] 2] <]
BE2-5 324 Al L . (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) = 31 ol 2933 7}#] DDR4 & 2| 48} 3L ; Core™
(i5/i3), Pentium® 2 Celeron® += #| t}] 2666 7}2] DDR4 & 2| 43} aL.
« ECCUDIMM ™| ®.2] & (H] -ECC =0l A 2}53H) 2] <
o Alzd] mWime] o) §-2F: 128GB
« Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 214
« DIMM <5l 151 Gold Contact %2
slat &2 « PCI Express 3.0 x16 =% 2 7| (PCIE1/PCIE3: ©+ & @ x16

(PCIE1), ©] % @ x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*
*NVMe SSD & #-H t] 232 218 7}53l =5 2] 9]

« PCI Express 3.0 =5 2 7
« AMD Quad CrossFireX"™ 2! CrossFireX"™ 2] %1
« M24# (E7]) 170, EF4] 2230 WiFi/BT =& %] 8
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I
H

*Intel’ UHD 22| g 2~ W E - ql 9] A 7} VGA E3 > GPU 5
CEEL EELE L TSIy

o 3t=glo] 714 519 . AVC/H.264, HEVC/H.265 8- H E.,
HEVC/H.265 10- B] &, VP8, VP9 8- H| E | VP9 10- B| E |
MPEG2, MJPEG, VC-1

*VP910 H E 2 vC-1 £z H4-qivr).
* VP8 2 VP9 3l 1-2 Windows OS ol 4 2] 15 2] o5t}

o 222 nr]e] & ¥ : Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

o T]aZ o] & H = H 3k : Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel® SGX Content Protection, UHD/
HDR &-Fdo] t]~=1

o olF ¥ &Y S vlaZgwo] A EE# 2 HDMI 2
D-Sub £E | ¢

o HDMI 1.4 2|1 ( 2o} 3] A= 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)

« D-Sub A< (3 sl A= 19201200 @ 60Hz)

« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC = HBR (High Bit
Rate Audio) (HDMI 1.4 £3) 2] ¢ (HDMI &3 B 1]e] H 2 )

« HDMI2.3 ¥ EE ¢]-8-% HDCP 1.4 2] %]

« HDMI 1.4 ¥ E & o] 43 4K Ultra HD (UHD) #} 4 2] <

o ZEl=H 5 E 0]43 71 CHHD £U]$ A ¢ (Realtek
ALC1200 2t] 2 549 )

o Z2]0] ¢ Blu-ray £ 2 2] €]

o A8 B3 29

« PCB A 24

« R/L TS A28 71 pCB &l o] o]

« Nahimic 2] .2
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LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Giga PHY Intel® 1219V
« Wake-On-LAN 2] ¥
« I /ESD BE 2]
o A o]l 802.3az A Y

. PXEA Y

R EAR !
o« PSR UL~/ FHE FTE 1)

FHod
1/0
« D-Sub EE 17}
« HDMI ZE 1 7}

e USB3.2Genl E}3} A ZE 37l (ESD B3 2| ¢)

« USB3.2Genl E}3) CEE 1 J] (ESD & 2] 4)

« USB2.0 ZE 2 7] (ESD B3 2] 4)
« LED A% RJ-45 LAN % E 1 7] (ACT/LINK LED ¥ SPEED LED)
« HD 2t] e & 2fel 9] /A 29 A /nto] 2

« SATA3 6 Gb/s 71 ¥] 6 7| 7} RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
RAID 10, Intel #-& 2 % 7] % 17), NCQ, AHCI & “ 3} 2]

NE ER|
7 A
* SATA- B3] M.2 A=) ol 4] M2_2 & AF-& Fo]w | SATA3_0
o] H| &g 3} ).
o UltraM.2 27 (M2_1) 1 7], Gen3 Z7+A1 2] M 7] €}4] 2280 M.2
PCI Express & 4 7| 2] %1 (32 Gb/s)**
o UltraM.2 271 (M2_2) 171 , M 7] €}4] 2280/22110 M.2 SATA3
6.0 Gb/s & 2] 2 Gen3 714 2] M.2 PCI Express =& 4 7]
2] 41 (32 Gb/s)**
** Intel® Optane™ 7] & #]9 (M2_1)
“NVMe SSD & F-8 U] ~3 2 Al-4- 71531 =5 2|9

** ASRock U2 7] E 2| ¥
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e

BIOS 7S

« COM XZE 3|t 17}
« SPITPM 3t 1 7}
o AfA] RS E 2~ A H e 1Y
« RGBLED 3|t 2 7}
* A4 2ol 12V/3A, 36W LED ~E7] 2] <]
o T2 A% 7153 LED #H] 2 7Y
* A A 2l 5V/3A, 15W LED ~E ] 214
« CPUSH ANE (431 )17
*CPU 3 Adle] = s A= o] Hof 1A (12W) Q1 CPU
Fet.
o CPU/ Bl Hz W AN (43 ) 1 4 (2=0tE ) S Alo])
*CPU/ $E] A2 A2l Ho] 2 vf 24 (24W) ol F9 A F2]
W& A A gt
o A/ e HZ R AN (53 )4 (2ntE W S Ao
QAL e e s A= o] H ol 24 (24W) & WA FE]
BRI R SR 1=
*3 3 =47 o] A8 54l 7-9-, CPU_FAN2/WP, CHA _
FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP 7}
CHA_FANS5/WP 7} AFE 0 2 7}2) & 5= 9l %1t}
o 24 ATX ALY A 1A
o 87 12VAY AE 1)
o A sl 2v] 2 AE 1Y
« Thunderbolt AIC #J €] 1 7} (5 & ) (ASRock Thunderbolt 3
AICR2.0 7}= "F 21 ¢])
« USB2.0 3] 271 (USB2.0 £E 3 7} 2|91 ) (ESD .35 A4 )
« USB3.2Genl 3t] 2 7} (USB 3.2 Genl EE 4 7] 2141 )
(ESD 2.3 2] %)

Nlo
b

o Th=ro] GUI A -8 Al-F-3}= AMI UEFI 4§13 BIOS
« ACPI6.0 5 $lo]= ¢l oWl E
« SMBIOS 2.7 A ]

« CPU #°{ /7] A] , GT, DRAM, PCH, VCCIO, VCCST, VCCSA
At o} 23
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X% 212 CPU, CPU/ 918 H =, Al / $1] = )

30 e}52u] €] : CPU, CPU/ 8] H=Z , A /1] H= 3
2 25 B (CPU 2=0l o3t A 3 &= 25 238 ): CPU,
CPU/ 8] H= , AjA / $16] F=

A eh &
Aol 2 2 4]

Alo] : CPU, CPU/ Y E] H =

A AE F= A

Aot U E E : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM,

PCH, VCCST
Microsoft® Windows® 10 64- H| E

FCC, CE

ErP/EuP AH$- 7} (ErP/EuP A4 715 A Q2345

EE =44

42)

. : http://www.asrock.com

BIOS 4% ~& 547 3] 1] Untied Overclocking Technology = -85} 71} €} ¢ 4 ©] <

A H| 227 E7E A3l AS £33l 2R FE A ol o] = H =9 g o] mE
ol A Al e F 22 Al b A of] § S FA v} ] o] A
2 e o] A g pol AA o] E4E o H FE Frr) . en F RS AREA 2
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13 8H&EH

TYL A E YA AHFEA Bl Frirh A AL Aol A5 ) - D
guich. A3 42 Aol 497 ko i}« Al " el

" W

Short Open

Clear CMOS 4 ¥ 1.2
(CLRMOS1) m
@ sllolx], 31 &5 F=x) 23 4+

CLRMOS! & A}-8-31¢] CMOS ol A5 dlo] 8] & A& 5= ol & o). A~ | 5}ein
HE;“FJ—ﬂE‘MﬂOiZﬂi}s} W AFHE A £
ol A1 i 4] *h 15 2 g9k 7lvhEl & A 5 A8 AL8-51e] CLRMOSL @] AES5 2
2

2] ol =
BIosMriloLa%ifﬂaTYCMosE 1°1°1:§}7ﬂv°r

4
AT Ao 45 »Ehx} 2,184 1 Z 20 A1 CMOS &
[e)

= fus
F A A e A A A L
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14 225610 € HEH

e s AME L Ao} obduich, A9l AL LR a2} A of
A 497 Bl A & A9 A R ST sk AW o 297 nhei o} A o2
E4E

Al z~H 3 # ]
(9 3 PANELI)
(1fo]A] 21 ¥ &5 Hx)

==

PEEEREENP

E A Al B 5
obehe] 7 aepel we} of
EEEEEE SR PES
A7 e} Aol T A3} 4
SOPIES Y

PWRBIN ( M &l HE ):
Q *M"HWJH J o] 9l vl Eo] ddZ ). AU HEL o] §f A|lAHlS e

we FHE + 2lel]. ) D

RESET ( 2| HHE ):

*H*l kil JH 2] 2] Bl-Eof dZ gl . ZFE] 7} HR) 5t H YA A A 2k-S
T shA] 2g A 2] A v ES w8 HE 5 A A=)

PLED (A|2E M ):

FEELELEE
af = LED 7} 74 9l
Iél-HPOTLIE}_ , %
A sl

2l LED,

19 e EA] 5ol dd k. Al ~glo] 2F3] 3 S
Fjoh. Al=go] $1/53 t 7] e ol 3l = LED 7} 7] 5
o] s4 v 7] Al mEi= 4l 73 (S5) el ol & = LED 7}

HDLED ( 3l E2}0[2 S} LED):
A A] A ﬁH” 9] 5= =efo] B F2F LED of Z v}, )= =efo] Bt
tlo] el & ¢f A v} 2232 915 ] LED 7} AA Q&1 ).

o A2 IR L S UG A A
140 #-E , 419] LED, 5= E2bo] 1 54} LED, 37 5.0
J4] 2l S 5 o] STl ol o1 % v sho]o] T
BEEESERIE S

> W
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A A A ) 2~ SPEAKER A 8] A A2 A E o]
DUMMY

ks DUMMY | d ] ol o1 A 3141 Al S
(7 31 SPK_CI1) o S
@1 3e]z], 18 3= 22 ) 1i[ Jololo

SIGNAL |

GND
DUMMY

Aol ATA3 7 H o] 5 6 7] ©] SATA3 | WIE] &=
(SATA3_0: 2| th 6.0 Gb/s tlo] E] A%
1302, 19 W 5 2 ) O 1 I 52 AT W A%
(SATA3_1: £ |_ I_ £ 3] 8- SATA ©| o] E] A o] &<
190]7] ,20 W1 &5 =) == 2] A3},
SATA3_2: < ©
(SATA3 s S 1 1] = * SATA- EFQ] M.2 %3] of] A
102,13 &5 32 ) < < N -

= b M2_2 & A}4- Fo]™ , SATA3_0
(SATA3_3: o =l =« . N

o o] v] &4 shr}.
130]2] 12 W 35 =)
(SATA3_4: SATA3 1 SATA3 0
190]2],15 W 2 =2 - —
[——1 [—1
(SATA3_5:
130]2] ,14 W 35 =)
USB 2.0 3 USB_PWR o] mtt] B o] 3= USB 2.0 3]
(9 31 USB3_4) i = 7} g}
(1012, 26 ¥ 35 2 )
1
P-

USB_PWR
(4 3 UsB 5) USB_PWR
(1ol A 11 &5 32 ) e

GND
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USB 3.2 Genl 3| T .. B§ i: o] nlr Bz o= 3 e & A7}
235 ! 15
(19 31 USB3_5_6) 55 %% i 9lssuth. ZH USB 3.2 Genl
(-] 2 9 235
(17017, 25 W =2 22 XA EELEEE HTle TE T A2 2 YE
B ae
935303535 @5 5358
SE3E3585 58
233 338 33
ob bl bl
et 2% 2%
Vbus
(19 %1 USB3_7_8)
- < 5 IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(13fo]A] oMl 5 3F2) e lolot o
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
A ohd 2] & GNII’JREASAE%CRE;; o] Ftj 2] e A5 AW
) +D1 el ed 2 3} |

(9 1 HD_AUDIO1)
(13o]A], 29 ¥ 345 3

BN

AgEie.

284 oT)et A A& A deh e Sk A 2EshelH A4 A
s10]o] 7} HDA & A1 eflok ek, A1 5 AjA] A4l of vhel gl 2|2

A Mic_IN (MIC) S MIC2_L ol 23 .

B. Audio_R (RIN) -5 OUT2_R °j] ¢1%#3].72 Audio_L (LIN) & OUT2_L °J|

A 3hc).

C. % 2] (GND) & % 2] (GND) ol &1 2 g} .

D. MIC_RET ¥ OUT_RET + HD 2.t].& 3 o 7} Al-§-F 1]t}  AC97 2T] 2
Hdgoz AT I}t els ).

E. A nlo] 25 B4 3}3] 2w Realtek Aozl 4] “ FrontMic " & 2.2 7}-4]
“ Recording Volume ( 55 245 ) " = 24 gl .
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A Al /e SHZ SR A E]
(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(17 0]A] ,33 ¥ & 2=

—

(4 71 CHA_FAN2/WP)
Ho]z],23 ¥ & H2)
(4 71 CHA_FAN3/WP)
Hol2], 24 ¥ &5 H32)

—~
—

—~
—

(4 71 CHA_FAN4/WP)
(1 delA, 16 ¥ 32 F=2)

(4 31 CHA_FANS5/WP)

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

o mt] M. Eoll=4 3 $u 4
A A A E 507k

s E o] olsguich. 33 A Al
P Fel dE AdhdE e

793 1-3 o] A4 A &

(1 #e]A], 10 35 2z )
CPU =l A ] FAN_SPEED_CONTROL 4 ol MR e= 43 CPU
: CPU_FAN_SPEED 3 A
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HIT FARHUIE I BIOS BL AT BEE R » DI » 2 SCRSRYIIAIZS AT GE A RERT A » K81~
FTHH] » WIRFSTSEERNERT » WEFTAIRE 1R AAEEE G L AR
INHITER] » AIRIETFHLE W LIRFARAIBEARSTLF » 15 VT [RIEA THIRYE LLEAE T fERT
HEISHIEE o Ft ] LITEEZRA v, EHCERAT VGA A CPU SCFFAIER o R E R,
http://www.asrock.com °

1.1 833

o EBEB460 Proa TR (ATX FIFERT)

o 1EEE B460 Pro4 SH L HETER

o HEZ B460 Prod T FFEAL

o 2x Hi{T ATA (SATA) ¥EE (%)

o 3xBRe (ft M2 IEEEFER)  (EE)

o IxERAEAE (M2 M) (%)
« 1x /O M
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B460 Pro4

1.2 Fit&

FEg o ATX HFER T
o TREREARSIT

CPU o« SZFFE 10 1K Intel® Core™ ZLEEER (ffifE 1200)
» Digi Power design
o 9 HUFAHTT
o ZFF Intel® Turbo Boost MAX 3.0 7K

BHE « Intel® B460

A « XEE DDR4 NTFEHIA
« 4xDDR4 DIMM 1
. 7FF DDDR4 2933/2800/2666/2400/2133 JE ECC » JEZE i WT

*ES R EERA G ) Memory Support List (N7 5751132
THRIETE © (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) 375 DDR4 F ik 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
Fl1 Celeron® 37 f3f DDR4 £ fHiik 2666 ©

« §F ECC UDIMM NT#EEER (JE ECC = HR(F)

. XFRGNTFRREE © 128GB

o 7FF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« DIMM f@fEH 150 Efif 5

-5k « 2 x PCI Express 3.0 x16 {fif§ (PCIE1/PCIE3 : . - x16 (PCIE1) :
M -x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*
* 37 NVMe SSD FATEE 54
o 2x PCI Express 3.0 x1 1§
« #f AMD Quad CrossFireX"™ F[l CrossFireX ™
« 1xM.2 Socket (Key E) » #5354 2230 WiFi/BT f&ik
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=] ¥
B *

HE GPU ERLLEEERA 7 F Intel* UHD Graphics & (154

1 VGA it »

T DI GR AR 2% © AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit
HEVC/H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ~ MPEG2
MJPEG ~ VC-1

* VP9 10 fiZfll VC-1 (VT fi#hs o
* Windows #{EAG AL FF VP8 Fll VP9 4RiE o

R~ BEFITTE ¢ Microsoft DirectX 12 ~ OpenGL 4.5
Intel® Built In Visuals ~ Intel® =R@ ISR ~ B E / Al)#H
B+ ~ OpenCL 2.1

SERFINAEZ 2  Rec. 2020 (J A1) ~ Microsoft
PlayReady 3.0 ~ Intel® SGX AIZX R4 ~ UHD/HDR # ¥t EL
W A = 8 AT s PE 38 52 FF HDMI # D-Sub 350
X HDMI 1.4 > 30Hz BT AR/ H#251% 4K x 2K (4096x2160)
FF D-Sub » 60Hz B AR/ HFZRIE 1920x1200

JHIT HDMI 1.4 37 57 FF Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc),
xvYCC FIHBR ° (FZEFF& &K HDMI B )

JBId HDMI 1.4 i 137 F HDCP 2.3

SEIY HDMI 1.4 B 03235 4K #8078 (UHD) #%71

EH NP IIRER 7.1 CH BB &4 (Realtek ALC1200
IR AR R )

{LT Blu-ray &9

TRFRIRRT

PCB [HE &

RTE 1 HEREER) 5 PCB 2

Nahimic &5



B460 Pro4

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Giga PHY Intel® 1219V
o 7FF Wake-On-LAN ([_1ffig )
o ZFFEH /ESD R
o FFRERERLIRI 802322
« HFFPXE

EEH# 1/0 o 1x KT
o 1xPS/2 EbR / B IH
o 1xD-Sub M
« 1xHDMI ¥
« 3xUSB3.2 Genl A 2%l (SZFF ESD {#4)
« 1xUSB3.2Genl C £MuH (3£F ESD &)
« 2xUSB2.0 50 (325 ESD #47)
« 1xRJ-45 LAN ¥i[] » 7 LED (ACT/LINK LED #{l SPEED
LED)
o EEEUETL - KSR/ AT R 1 Z R

1k + 6xSATA3 6.0 Gb/s $2[1 » 37F RAID (RAID O > RAID 1
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 17) *
NCQ ~ AHCI FlI# L *

* OISR M2_2 7 SATA HU M.2 %4 7 » SATA3_0 J5#5EH o

o DxfEg M2 8200 (M2_1) > 35F M Key 271 2280 M.2 PCI
Express RRIEH (515 Gen3 x4 » 32 Gb/s) **

o Ixifl M2 #2001 (M2_2) » SZFF M Key 241 2280/22110 M.2
SATA3 6.0 Gb/s 15HLFl] M.2 PCI Express 155t (£ Gen3 x4
(32 Gb/s)) **

* S EF Intel® OptaneTM Technology (M2_1)
* I FF NVMe SSD AI{EBEhE:
> IR U2 B
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O
BIOS
RS

« 1x COM Ui 1HE

« 1xSPI TPM

o 1x WFER AR 2 28

« 2xRGBLED £k
* BT RE 12V/3A, 36W LED 4T %

o 2x A1k LED £
* B 5V/3A, 15W LED 4T %&

« 1xCPU RNGEEHO (4%F)
* CPU MmO e 1A (12W) TR CPU MU ©

o 1xCPU/ KFENRIED (4%T) (EHEXREEPEH)
* CPU/ /K MR S FF Rl 2A (24W) TR K AR ©

o SxMLFE/ AIENEEED (4 %)  CERREXREEEIEH))
LR 1 AR VR SRR 2A (24 W) THERRY7KIE KU ©
* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP ~ CHA_
FAN3/WP ~ CHA_FAN4/WP ] CHA_FANS5/WP A] LLH sh&ill
3 5HRVER 4 TN R R ETEA -

o 1x24 %1 ATX HJREC

o 1x 8% 12v HIFED

o 1 x HTHEIR S8

o 1x Thunderbolt AIC #1 (5%f) ({V3Z#F Thunderbolt 3

AICR2.0 F)
« 2xUSB2.0 M (37353 1 USB2.03%1) (S7Ef ESD {#47)
o 2xUSB 3.2 Genl #l (%¥FF4 1 USB3.2 Genl il » ¥
ESD {#¥7)

« AMI UEFI Legal BIOS ° %185 GUI

« ACPI 6.0 FRAMEE R

« FF SMBIOS 2.7

« CPU A% / %1% ~ GT ~ DRAM ~ PCH ~ VCCIO ~ VCCST *
VCCSA HLEZ %



B460 Pro4

LR A o RGN : CPU ~ CPU/ KZR ~ WUFE / KIEXR

o JUREGHEIT : CPU ~ CPU/ KA ~ HLFE / KRR

o ERENE GIRIE CPU IR HshAREN LG XU EE )
CPU ~ CPU/ KZE ~ HFE / KEE N

o JURZ FEEEEH] © CPU ~ CPU/ K ~ HLFE 1 KR KR

« CASE OPEN (HLFETF) £l

o FEIEWIFE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore » DRAM ~
VPPM ~ PCH ~ VCCST

2ERG « Microsoft® Windows® 10 64-bit

NE . FCC~CE
o ErP/EuP ZFF (FFEIHF ErP/EuP HIFIE)

*H K IEYF A (E o E A EA TR ¢ http://www.asrock.com

ATNREEESIA B — €N - E15HE BIOS WHE » NH “HHEENEAR” -

A BB =TT TR © EAATRE ARAAEIRTEHIRSENE » BeEX AR
TR & EHARIT o AT XIALAELRL KBTI o ol TN B TR AR
HIFTRET 5 5T
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1.3 Bk&ig 8
B TR AN B © S BRERIBSE R LR HRE LAY - BREk “JEH" o A1iXet
BHIAN LR A ek ERHE - BkER COTRET o

w W

Short Open

&R cMOS Bkek 1.2

(CLRMOSI1) m
(ME1T HE3 1) 2 ¥Tipksk

CLRMOS1 RFERR CMOS FEHE - ZUEIRFIEE RA S HEBLE »
ERVATHENL > IR T IRk - 1% 15 B)5 > (HFBERIER CLRMOST
R 5 B o (B2 0 ETEEHT BIOS [ L ANE R CMOS © ANF A S
NIFERE BIOS B HT/E1ERR CMOS » NLLSEE R4t » HEX G HHUTIER CMOS
PRUE o R > B ~ HIEA ~ SRR P BOABCE S AT T CMOS st A4 2
HEER  IHILEEER CMOS JEHU T BhkiE
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B460 Pro4

1.4 IREFERIFNIE O

WRELIFIEE I T RBEE o T EAFELLNTFEE X BRI L] L © Bk ZetE
FEFXBELLFIEE L] L5 A3 ERGERK A NERT

SRRk
(9 %t PANELL)
(ME1TT F21 1)

T I EHIE D - KPR
ERyRRIRHL ~ BRI
RYUREHT T E BRI AR -
TEERRASIRTEIL P IE TR -

PWRBTN ( HiF#zs) :
Q PEEEE I AERTENR_EAT IR » (5] DUC B A FE R A S PR G 77 2 o

RESET ( EE#4) :
EEEZIY FERTER FRIEEZH - WRITFEPIIEN] - TEERITIE R BEFE) »
R E B ERTE A o

PLED ( ZZHELED) :

BRI FERTTEIR_ RIS HEAT o ZAPR(ERR(ERT » Il LED S2iEE -
FLGAELE S1/53 FEHRARZSAT » I LED (A o 44 7E S4 FERRIRZS AL (S5)
Ff o it LED 87K °

HDLED ( ###3;Z3) LED) :
TESZEIY FERT R _ERIRERLIE S LED F5/AT © B IE 1 BEAN B 5 A SLHERT - I
LED JEitE ©

BRI UAE TR A AT 2257 o ATTERAEA L B Rz ~ EE
#ZH] ~ HIF LED ~ BEELIEE) LED 167 /T ~ Y1/ s <% o FHLFERT I A 2]
WLEERIES - WAREL ML FIE A D IE A UERL
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HUFER AR P g A SPEAKER TR R AR LR P &

DUMMY e .

(7 % SPK_CI1) Dumr\iw | VERZ R R AR -

(ME 1T #1814 i

O[O]O]O
.
|
SIGNAL
GND
DUMMY

EB1T ATA3 #21 $| N ::I X754 SATA3 20 7 i fe i

(SATA3_0: E |_ |_ E 6.0 Gb/s & Hm A=) P ES
WE1TT: H19) w = 2 TE#Z 45 69 SATA HUEL o

SATA3_1: =

;l% T B0 o o * IR M2_2 f SATA T M.2

O & |_ [ E: i 5 > SATA3_0 1

(SATA3_2: 5 = & sep .
WEB 1T 513 4) -

(SATA3_3:

e . SATA3 1 SATA3_0

WE1T & 121) - -

(SATA3. 4: 1 [—=1
WE1TT & 1571)

(SATA3_5:
WE1TT 14 1)
USB 2.0 £ USB_PWR It F A - 2 4> USB 2.0

(9 % USB3_4) il R

(MLE 1T 526 1)

p-
USB_PWR

(4 %«f— USB_S ) USBFT_PWR

(W17 11 14) oD |
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B460 Pro4

USB 3.2 Gen1 ) B3 WA A 2 R«
(19 %t USB3_5_6) 55 %h 8% USB 3.2 Gen1 B AT LU ¢
(ME 1T FE251) 95X rEELE WA

BReReRe
©3:23:3:2335%
333°33°55°

(194t USB3_7_8) vous JOIOL s s
(W17 H91) g+ < P
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
AR & Ak N REsENCE# MEEL A TS E L i R
MIC_RET RS,
(9 ¥ HD_AUDIOL1) ~ out_rer RS H A ©

(WE 17T 529 1)

1. BB EATSL LB (HLFE LRI ENRGEL AL FF HDA 7 BEIE# TAF -
Q IR T F I FIYL A F T L3R 5
2. WIFRAEEH AC97 EHTIEINT » 1L LL T A B B L LEEFi TR S AT -
A. ¥ Mic_IN (MIC) ##Z| MIC2_L °
B. ¥ Audio_R (RIN) i###] OUT2_R » 1§ Audio_L (LIN) 1££%] OUT2_L °
C. 148105 (GND) 1E #2210 (GND) °
D. MIC_RET #] OUT_RET S TEE EMMENR © B 77 ZFEXf AC97 B A
EREEEAN] -
E. BSHATZ TN » 15#,F Realtek £ZFHEIHR_LAT “FrontMic” (FIZZ5 )
VETIF > 1% “Recording Volume” (REE®H) °
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WUFE 1 KRR EE D
(4%t CHA_FAN1/WP)
(WE1TT > &E337)

4 ¥ CHA_FAN2/WP
ME1T F234
4 ¥ CHA_FAN3/WP
ME1T» F24H

NN

(
(
(
(

4 ¥ CHA_FAN4/WP
ME1T F 161
4 ¥ CHA_FAN5/WP
ME1T F 104

AAAA
NN

BCEARIRET A 4 SEKBHLAR
PR - SR B

FAN_SPEED_CONTROL

35 HUAEKIm R » R E
EEEEEHA 1-3

1234

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

CPU X
(4% CPU_FAN1)
(LE1TT> F21)

i VoLor (BEAE) B0 - MRE
FTELERE 3 51 CPU RS » 1819

FANSPEEDCONTROLﬁ 4t EAERAE 4 £ CcPU KR
3
2
GND 1
EIEEERE 1-3 -

CPU/ KIEREHE
(4%t CPU_FAN2/WP)
(MLEF1TT Hs51)

BT 4 Sk AR -
e CoMROL T B 3 #F CPU KM
12 3 4 }XU%'J ’ iﬁﬁﬁﬁﬁ%?ﬂﬁﬂfﬂ 1-3 ¢

ATX RO
(24 # ATXPWR1)
(ME 1T 5 84)

AR AL 24 1 ATX HLIA
O o BHE 20 £F ATX HI >
TEIET L AETRE 13 SR T -

12




B460 Pro4

ATX 12V B EEEO 8. — Ut E MR 8 £ ATX 12V HJR
(8%t ATX12V1) 8%%% B o BERA 4 41 ATX HR >
(1T FE 1) 4 1 TEHYETE 1 FOETE 5 fiR T -

BTk R R#t It coM1 #2:3LFFF AT
(9£F coM1) [ gcrs fh
(WE1TT FE284) .[olo[ololo

| RRi#1
RRTS#1
GND
TXD1
DDCD#1

SPI TPM #2 M
(13 %1 SPL_TPM_J1)
(WE1TT 17 1)

1

sPI_DQ3
+3.3V
TPM_Present

CLK,
SPI_MOSI

RST#
‘ TPM_PIRQ

O[O]O[OJO[O]O
OOQQ?

‘ SPI_TPM_CSH#
GND

RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

#2037 FF SPI Trusted Platform
Module ({FHEFE/HELR
TPM) A4 > Al LIZ 2 HTEE
T~ BUFIED ~ B RIEE
TPM A4t n] LIS Bl s R 26
RZ > RIS IR
R TERENE o

Thunderbolt AIC $Z[1
(5% TB1)

(MLE 171 F321)

JCREEEY

1B FIH GPIO 4% Thunderbolt ™
T RF (AIC) IEFERIHE -

* 1514 Thunderbolt ™ AIC F
ZEF| PCIE3 (BRINHRE) o

RGB LED #fH]
(4 ¥ RGB_LED1)
(ML 171 530 1)

(4%t RGB_LED2)
(1T FHe )

12V G R B

12V

RGB 2 F T1%#% RGB LED
JEAEL > ATEF PR ER
LED AT HRR -

32, RGBLED &R
PIMEIR, BN, ZHEKMR
“TESEE 34 ET%X/I\&HH]
HIIEE ©
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A 41k LED
(3%t ADDR_LEDI1)
(ME1T > FE27 1)

(3%t ADDR_LED2)
(WE1TTIE7)

1
GND
DO_ADDR

VouT

GND

DO_ADDR
vouT

UL HERH A T % 45 n] Sk LED ZE
K& > AREF PR
LED JTOERR -

FE: WA ERR S ERERT
Sk LED £, BEMSIRIREL,
*IESHE 35 T [ X5
M1



B460 Pro4

B FE B T misRIEHIFT

FARRER R THRAE B MG R PRI E L B S)/T 11364-2006 THLT
(R MH RGN SRR ) > B E R ML TR » #LIAE R & 1B
R ERNE HE Y BT RN EUR A SN B ZE AR T PR RS R G B
NG ~ WPl IR EAHARR o (K SRR o SR A 2 FR RS AR
FEWE—ZR o B—hZ TR 52 S R E AR o mtaT st Ei 2
PR IAR S 10 4F -

10

FEREYRSTENEREEERNA

AR T BRI SR R A E VR BT R AR R B - E SR A%
R o

P, BEVITEOTH
Y (Pb)| £8 (Cd) | 7K (Hg) | /<% (Cr(VD) | 2% K (PBB) | 2 I ik (PBDE)
FIT LR A
g | | 9 © © © ©
INEME B
gopsst | X O © © ° °

O: ZonZH B A EYIFAEZAEFTE R & BITE SI/T 11363-2006 FRAERLE
FIREZORLIT -

X: R E #FE EVNE DGR T i & BB S)/T 11363-2006 i
HUEHIFREEOK » SRZER AT G R EERE + 2002/95/EC HIRLYE ©

&L W EITR 2 R ERER - RIEERES EAPRIT ©
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1 4

SRR E HEEE B460 Pro4 MM » A EHEMEHEELER % u“'u BlE B—EFA
(ERART P FEAE ML © ANEEfb BRI FH AR AT R IR RO R ANRE - e 21T G %@“ﬁuﬁ'z% b4
TS FH FE R AGES

WA SFRERNER » Al EZEEHEREI TR ERTIRA » T AINEH] - EIEFH
B RRAARARTH TS 17 » 75 L H PRI A 6 A A FH R B E &
Tt AT LITEBESE L BB FTHT VGA K CPU 711G B - #EEE {1k,
http://www.asrock.com °

Q HI ERMHIE B BIOS #AREFTRE AT » FTLUA S BB E » 2T FT8A] »

1.1 ¢ &pF
o FEHE BA60 Pro4 LRI (ATX R~T)
o BEE B460 Pro4 PJUE TR
o FEHE B460 Prod TAEIEHE

o 2xSerial ATA (SATA) & EHERR (1% )
o 3xUEAR GEAR M2 ) (A
o 1x 8 GEAR M2 ) (EH

« 1x /O TEHIMNE

a
1=
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B460 Pro4

1.2 %

CPU

]
-
ira

el

AR,

o ATX R~T
. EIREEEHE

o ZPEE 10 X Intel® Core™ EFEES (Socket 1200)
» Digi Power design

o 9 EIFAHAIE

o 1% Intel®° Turbo Boost MAX 3.0 £

o Intel® B460

. H555E DDR4 S0 RS T

« 4x DDR4 DIMM &

« 1% DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 FE ECC #EA% EiaC [H RS
*IIRE L EH 0 FF SR FRL IR SRR -
(http://www.asrock.com/)

* Core™ (i9/i7) S FEH% 55 2933 DDR4 : Core™™ (i5/i3) ¢ Pentium®
I Celeron® %7 %5 5 2666 DDR4 °

« X% ECC UDIMM it {EfEEA (fRFE ECC X T#IE)

o BRRHELIEHEZ & ¢ 128GB

o 4% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15u FiEHE S

o 2x PCI Express 3.0 x16 fdil#§ (PCIE1/PCIE3 : ¥ x16 (PCIE1) ;
 x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*
* 3718 NVMe SSD 1 A B BT
« 2x PCI Express 3.0 x1 il
« 4% AMD Quad CrossFireX™ J% CrossFireX™
« 1xM.2 ffE (Key E) » 3Z1% Type 2230 WiFi/BT f&fH
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s
)

* {EIREE G GPU HYBEFE 54 ] 5% Intel* UHD Graphics Built-in
Visuals 2 VGA it

o TEEENIEARAZIERS ¢ AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8 i JT
HEVC/H.265 10 i7JT. ~ VP8 ~ VP9 8 {i[JT ~ VP9 10 {1 JT
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1

* VP9 10bit F1 VC-1 {5 AR o
* Windows {F2ER M2 5% VP8 Fll VP9 fi7fis

o BT - BHEAER ¢ Microsoft DirectX 12 ~ OpenGL 4.5
Intel® Built In Visuals ~ Intel® Quick Sync Video ~ {E& =
AIYHEE R ~ OpenCL 2.1

o BETAIANEZZE ¢ Rec. 2020 (EfaiE) ~ Microsoft
PlayReady 3.0 ~ Intel* SGX %127 ~ UHD/HDR B

o EEPEL - BREIENEH RS HDMI & D-Sub
SR

o B TR 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz fAfr L] HDMI 1.4

o EeE R 1920x1200 @ 60Hz fEHTELRY D-Sub

o SCE(H HDMI 1.4 (FEFHAH HDMI BEREE) #) Auto Lip
Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC fz HBR (BRI FER)

o $EE HDMI 1.4 38 B8 HDCP 2.3

o IR HDMI 1.4 EEHRSEST 4K Ultra HD (UHD) 5/

« 7.1 CHHD HFil&GNAERE (Realtek ALC1200 FATIEHRT )
ThiE

o ERELEAE

o SIRZE (A

« PCB [

o SHF K HEFEIENELL PCB 8

o Nahimic Fafl



LAN

iso 4 1/0

HE kR

B460 Pro4

» Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

o Giga PHY Intel® 1219V

o SRMERSIAE

o IRERFERGE

« 1% 802.3az EEE At £ KHHHs
« I PXE

o 1x KEFZE

o 1xPS/2 ¥ F /Bl LR

o 1xD-Sub #E#EER

« 1 x HDMI GE#EE

« 3xUSB3.2 Genl A JEALEEHE (ZIRFFERE)

« 1xUSB3.2 Genl C JHALEPHE (SIRFFERTE)

o 2xUSB 2.0 @FER (IERHERE)

o 1xRJ-45 LAN#EZE » & LED (ACT/LINK LED Jz SPEED
LED)

o HD AL : #REEHA RTEWIV, 48 5o

« 6xSATA3 6.0 Gb/s ##25H » % #% RAID (RAID 0 ~ RAID 1 *
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel 5HEFEFHAT 17) ~ NCQ ~ AHCI
Ko TEMEH *

* 3 M2_2 By SATA JEAUR) M2 25 B H » 512 SATA3 0 °

o 1xUltra M.2 ffiE (M2_1) » % M Key & 2280 M.2 PCI
Express 1540 (% A3 Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

o 1xUltra M.2 i (M2_2) » % M Key 1 2280/22110 M.2
SATA3 6.0 Gb/s 15#H 5l M.2 PCI Express 1540 (5 /& Al 3
Gen3 x4 (32 Gb/s) ) FET

788 Intel® Optane™ 74l (M2_1)
** FFE NVMe SSD {E Bt TR
o LR U2 Eff
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BT

BIOS # it

« 1x COM ;EFRHES

« 1xSPITPM BESt

o 1 x PR R\ BEET

« 2xRGBLED #Et
* HEE R 4R 12V/3A 0 36W LED f#1E

o 2x A E4E LED HE#t
* HEEHR R4 5V/3A 0 15W LED 1%

« 1x CPU JA\m#£5H (4-pin)

* CPU JEF HE5E B I 1A (12W) EJRIHZER) CPU AT -

o 1x CPU /7K BRI EUR 258 (4-pin) (R ERM o fmsd B PR )
* CPU /7K B JiVFR R SHS B A 0 2A (24W) JEURI DHZRA7K i
JEE o

o Sx WK BT UG RETH (4-pin) (EYEERYJEGE D)
B OK B BUR I S R e = 2A (24W) JEUR DDA 7K
JEE o
* N5 3-pin BY 4-pin BUREEA F > 77 BEHEHI CPU_FAN2/

WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP ~ CHA_FAN3/WP ~
CHA_FAN4/WP [l CHA_FAN5/WP °

o 1x24 pin ATX FEJREEHH

« 1x8pin 12V EFEH

o 1 x AT AR

« 1 x Thunderbolt AIC #5258 (5-pin) ({EZFEFHEEE Thunderbolt 3

AICR2.0 F)
o 2xUSB2.0 HEBF (374 3 {6 USB 2.0 HEHR) (L IRFFE
i)
« 2xUSB 3.2 Genl HE#t (374% 4 {#l USB 3.2 Genl IR )
(ZIRRRENRE)

« AMI UEFI Legal BIOS %% #& GUI 32 {%

« ACPI 6.0 & UAHE H B %

« 1% SMBIOS 2.7

« CPU 0/ 1#H ~ GT ~ DRAM ~ PCH ~ VCCIO ~ VCCST *
VCCSA EE% Hif%



AR RE T B
i
W

B RRIE ¢ CPU ~ CPU /K BN ~ B Kim BL A
JEFHESHET © CPU ~ CPU /KB ~ 155k /K EDE
FFE R (R CPU IR B8Rk M=) + CPU ~
CPU /Kis B ~ B/ 7K i BLF U

A% EEE R : CPU ~ CPU /KIG BN ~ Kk /K%
B E

TEER A

FEERESE ¢ 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore » DRAM ~
VPPM -~ PCH ~ VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP ready (ZHELfifi ErP/EuP ready FEIFHLIERT )
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot
Ekspansi

Bentuk dan Ukuran ATX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Prosesor Generasi ke-10 Intel® Core™ (Soket 1200)
Desain Digi Power

Desain 9 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost MAX 3.0

Intel® B460

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
4 x Slot DIMM DDR4
Mendukung DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,

memori tanpa buffer

* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) mendukung DDR4 hingga 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4 hingga 2666.

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

2 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1/PCIE3: satu pada x16
(PCIE1); dua pada x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3)*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

2 x Slot PCI Express 3.0 x1
Mendukung AMD Quad CrossFireX™ dan CrossFireX™
1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul WiFi/BT tipe 2230
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Grafis

Audio

* Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Codec Yang Dipercepat Hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit dan VC-1 hanya untuk mendekode.
* Enkode VP8 danVP9 tidak didukung olej Windows OS.

Grafik, Media & Hitung: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Visual Internal Intel®,Video Sinkronisasi Ceoat Intel®, Grafik
Hybrid / Yang Bisa Dialihkan, OpenCL 2.1

Tampilan & Keamanan Konten: Rec. 2020 (Nuansa Banyak
Warna), Microsoft PlayReady 3.0, Perlindungan Konten Intel®
SGX, UHD/HDR Blu-ray Disc

Output grafis ganda: Mendukung port HDMI dan D-Sub dengan
kontrol layar independen

Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga

4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC, dan
HBR (High Bit Rate Audio) dengan Port HDMI 1.4 (memerlukan
monitor HDMI yang kompatibel)

Mendukung fungsi HDCP 2.3 dengan Port HDMI 1.4
Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 1.4

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC1200 Audio Codec)

Mendukung Audio Blu-ray Premium

Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
Pelindung Terisolasi PCB

Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
Audio Nahimic
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LAN

1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Mendukung Wake-On-LAN

+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD

+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

+ 1x Braket Antena

+ 1x Port Mouse/Keyboard PS/2

+ 1xPort D-Sub

+ 1xPort HDMI

+ 3xUSB 3.2 Genl Port Tipe A (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

+ 1xUSB 3.2 Genl Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

+ 2xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

+ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

+ 6 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0, RAID
1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ,
AHCI, dan Hot Plug*

* Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_0 akan dinonaktifkan.

+ 1x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung jenis modul 2280 M.2
PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Soket Ultra M.2 (M2_2), mendukung jenis modul 2280/22110
M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4
(32 Gb/s)**

** Mendukung Intel® Optane™ Technology (M2_1)
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2
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Konektor

Fitur BIOS

+ 1x Header Port COM
+ 1x Header SPI TPM
+ 1x Intrusi Chassis dan Header Speaker
+ 2x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
+ 2 x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 5 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP, CHA_FAN4/WP dan CHA_FANS5/WP dapat mendeteksi
otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
1 x Konektor Daya 8 pin 12V
+ 1 x Konektor Audio Panel Depan
+ 1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin) (Hanya Kartu
Thunderbolt 3 AIC R2.0 yang didukung)
+ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 3 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
+ 2xHeader USB 3.2 Genl (Mendukung 4 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

« AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa

+ ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

+ Dukungan SMBIOS 2.7

+ Multipengatur Tegangan CPU Core/Cache, GT, DRAM, PCH,
VCCIO, VCCST, VCCSA



Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi

B460 Pro4

Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Aiir,
Sasis/Pompa Air

Deteksi CASE OPEN

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan
A pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan

alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas
sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko
dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas

kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

US.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation
Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710
Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : B460 Pro4
Conforms to the following specifications:
FCCPart15,SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: KW"V

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

B460 Pro4 / ASRock
(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
O EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 O EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

3

ASRock EUROPE B.V.
(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands
(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

v

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
May 15, 2020
(Date)

P/N: 15G062206001AK V1.1
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